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LIST ZARZADU

Szanowni Panstwo,

przekazujemy Parfistwu raport okresowy za | potowe 2021 roku. Dla XTPL byt to intensywny czas pracy, ktéry obfitowat
w szereg wydarzen wspierajgcych dalszy rozwéj firmy.

W tym okresie osiggnelismy kolejne wazne etapy w drodze
komercjalizacji naszej technologii i produktéw. Przede
wszystkim pozyskalismy dystrybutoréw dla rozwigzan XTPL
L na trzech istotnych globalnie rynkach: w Korei Potudniowej,
w Chinach oraz na Woyspach Brytyjskich. Nawigzanie

wspoétpracy  poprzedzone  bylo  poznaniem  przez

L’ j v pozyskanych partneréw mozliwosci technologii UPD
i wczedniejszym znalezieniem mozliwych dla niej odbiorcéw.
Pierwszym  efektem  kooperacji byto  otrzymanie

prestizowych nagrdod branzowych na Display & Touch
Industry Conference 2021 (DTIC 2021) - jednej
z najwazniejszych konferencji branzowych producentéw

wyswietlaczy w Chinach.

W zakresie procesow scisle zwigzanych z komercjalizacjg produktéw oraz rozwigzan opracowanych przez Spotke,
to w pierwszej kolejnosci nalezy wspomniec o sukcesie zakonczenia rozmoéw dotyczgcych sprzedazy kolejnego urzadzenia
do prototypowania, drukarki Delta Printing System. Do korca biezgcego roku trafi ona do Light Technology Institute (LTI)
— jednostki dziatajgcej w ramach Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - prestizowe] uczelni technicznej w Niemczech.
Dla przypomnienia, pierwsze urzgdzenie tego typu pracuje od kilku miesiecy w Stuttgarcie, skad regularnie otrzymujemy
informacje zwrotne dotyczgce mozliwosci rozszerzenia naszej technologii. Stale rozwijamy takze swoj drugi produkt jakim
sg tusze przewodzgce z zawartoscig nanoczastek srebra. Dotychczas zrealizowalismy juz 16 zamdwien. Co wazne, czes¢
z nich stanowity zamowienia ponowione przez klientow. Potwierdza to bardzo wysokg jako$¢ naszego produktu
i pozwolito uzyskaé pozytywne rekomendacje w tym zakresie.

W omawianym okresie kontynuowaliSmy rowniez rozmowy dotyczgce wdrozen przemystowych technologii
XTPL. Prowadzilismy procesy ewaluacji technologii z klientami z firm z branzy elektroniki, potprzewodnikéw oraz
wyswietlaczy. Nasza technologia poddawana byta takze testom sprawdzajgcym jej gotowos¢ do zastosowan w naprawie
otwartych defektéw wyswietlaczy OLED. Od poczatku 2021 roku pracujemy nad wdrozeniem technologii UPD do
zastosowania w nowych produktach z dziedziny zaawansowanych uktadow scalonych. W konkretnym zastosowaniu
docelowym technologia XTPL jako jedyna sposréd dostepnych na rynku metod addytywnych spetnita gtéwne wymagania
klienta koncowego z branzy poétprzewodnikowej. Wdrozenie technologii UPD pozwoli skroci¢ stosowany obecnie
wieloetapowy proces subtraktywny, ograniczajac przy tym istotnie zuzywane materiaty. Nalezy podkresli¢, ze
kontrahenci, z ktorymi prowadzimy prace ewaluacyjne doktadnie testujg nasze rozwigzania, dzieki czemu czes¢ toczacych
sie prac i rozmow pozwala stopniowo przesuwaé proces komercjalizacji ku kolejnym etapom. Jestesmy Swiadomi
oczekiwan naszych Akcjonariuszy oraz Inwestorow w tym zakresie, jednakze chcielibysmy zwrdci¢ Paristwa uwage na
fakt, ze innowacyjnos¢ opracowanych przez XTPL rozwigzan bedzie wykorzystana w najnowszej generacji urzadzen
elektronicznych, nad ktérg producenci rozpoczynaja juz prace. Co wazne, nasze rozmowy oraz testy technologii XTPL
prowadzone sg z odbiorcami z réznych segmentow rynku. W naszej ocenie ta postawa pozwala na zwielokrotnienie
mozliwosci nawigzania tej oczekiwanej wspdtpracy z klientem przemystowym.

Jak wielokrotnie wskazywalismy, jednym z elementéw naszego DNA dziatalnosci jest nieustanny rozwdj
opracowanej technologii w oparciu o pojawiajace sie globalne trendy rynku elektroniki. Praca w tym zakresie pozwala
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nam osiggac kolejne istotne kamienie milowe. W pierwszym potroczu br. pomysinie przeprowadzilismy testowy druk
ultracienkich linii przewodzgcych (o szeroko$ci 5 um z zachowaniem takiego samego odstepu miedzy nimi), przy
jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej gestosci na podtozach dostarczonych przez klienta oraz na podstawie jego
projektu. Co wiecej, zaproponowany wzor sktadat sie z pieciu niezaleznych $ciezek. Z sukcesem potwierdzilismy ich
doskonatg przewodnosé, bez wystepowania zjawiska zwarcia pomiedzy nimi. Efekty przeprowadzonych testéw
zdecydowaty o kontynuowaniu przez klienta dalszych rozméw. Drugim najwazniejszym i osiggnietym w raportowanym
okresie technologicznym kamieniem milowym byto uzyskanie bardzo wysokiego stopnia powtarzalnosci wydrukéw linii
przewodzgcych na warstwie elektrycznej wysokorozdzielczych wyswietlaczy OLED. Podtoza te charakteryzujg sie bardzo
ztozong topografia ze wzgledu na duza liczbe Sciezek przewodzacych wykonanych warstwowo podczas procesu
produkcyjnego. Osiggniecie za pomocga technologii XTPL powtarzalnosci w osadzaniu ultracienkich (o szerokosci 1 um)
linii przewodzacych pozwolito na podwyzszenie stopnia gotowosci technologicznej rozwigzania Spotki w zakresie napraw
defektéw otwartych w strukturach elektrycznych wyswietlaczy OLED nowej generacji.

Innym obszarem, w ktérym nasza aktywnos¢ pozostaje na wysokim poziomie jest budowa naszej chmury
patentowej. W maju oraz czerwcu ztozylismy kolejne dwa wnioski patentowe obejmujgce metode kontroli parametrow
geometrycznych kartridza oraz precyzyjnego wypetniania mikrometrycznych wnek polimerem. Obecnie XTPL posiada
23 ztozone wnioski, ktdre gwarantujg Spotce ochrone patentowa.

Poczatek roku przynidst takze pozytywng informacje o rekomendacji projektu XTPL do dofinansowania przez
NCBR kwotg prawie 7,7 min PLN (66% wartosci projektu). Umowa zostata podpisana pod koniec maja. Stanowi to dla nas
istotny czynnik pozwalajgcy na dalszy rozwdj naszych technologii zgodnie z ksztattujgcymi sie na rynku trendami.
W | pdtroczu 2021 realizacja naszych strategicznych projektow zostata sfinansowana dotacjami w tgcznej kwocie
1.722 tys. PLN (tym 605 tys. refundacji ujetych w przychodach w rachunku wynikéw oraz 1 117 tys. zaliczek ujetych
w bilansie w rozliczeniach miedzyokresowych), w poréwnaniu do 893 tys. PLN w | pétroczu zesztego roku.

Dzieki pracy oraz wysitkom podjetym w | pétroczu, Spotka wypracowata w tym okresie 143 tys. PLN przychodow
ze sprzedazy produktéw i ustug, wobec 43 tys. PLN osiggnietych w analogicznym okresie w roku poprzednim. Wynik netto
wynidst -4,6 min PLN, podczas gdy rok wczesniej byto to -5,6 min PLN. Warto$¢ EBITDA na koniec czerwca
2021 roku wynosita -4,3 min PLN, w poréwnaniu do -5,3 min PLN osiggnietych w | potowie 2020 roku. Pierwsze rezultaty
komercjalizacji naszych produktow stanowig istotng motywacje do dalszej pracy nad wdrozeniami opracowanych przez
nas technologii do zastosowan przemystowych.

Jak Panstwo widzicie, nie zwalniamy tempa i bardzo mocno wierzymy w osiggniecie gtéwnego celu, ktéry przed
nami sie znajduje. Droga do niego nie wiedzie na skroty, ale wiemy, ze idziemy wtasciwym tempem, ktére wkrétce pozwoli
na zebranie pierwszych owocéw podjetego wysitku. Dlatego w tym miejscu, chcielibySmy podziekowaé naszemu
zespotowi za codzienne zaangazowanie, Radzie Nadzorczej oraz doradcom zewnetrznym za profesjonalne wsparcie, zas
naszym Inwestorom i Akcjonariuszom za kazdy przejaw zaangazowania w sprawy Spotki oraz zaufanie, ktorym obdarzaja
XTPL. Korzystajac z okazji, w szczegdlnosci dziekujemy za liczny udziat oraz okazane nam zainteresowanie podczas
zorganizowanego 14 wrzesnia br. Dnia Inwestora XTPL.

Zachecamy do zapoznania sie z niniejszym Raportem pdtrocznym i przypominamy, ze w przypadku pytan mogg
sie Panstwo z nami kontaktowa¢ m.in. poprzez adres e-mail: investors@xtpl.com. Wszelkie niezbedne informacje
kontaktowe znajda tez Parstwo w naszym serwisie relacji inwestorskich.

Z powazaniem,

Dr Filip Granek Jacek Olszanski
/
\ I/ -’/" - ¢
?ﬁ- b %V\A [/”x jl 1/ By 54].
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XTPL Spotka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu, adres: ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw, zarejestrowana
w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000619674 - Sad Rejonowy dla Wroctawia
Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego (,XTPL”, ,XTPL S.A.”, ,Spétka”,
LJednostka”, ,Jednostka Dominujaca”, ,Emitent”), NIP: 9512394886, REGON: 361898062.

Na 30 czerwca 2021 roku (,Dzier Bilansowy”) kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosit 202 922,20 zt i sktadat sie
2 2.092.222 akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda.

Ten dokument (,Raport”) zawiera Sprawozdanie Zarzadu XTPL S.A. z dziatalnos$ci Grupy Kapitatowej XTPL S.A. (,Grupa
Kapitatowa”, ,Grupa”, ,Grupa XTPL”, ,Grupa XTPL S.A.”) i z dziatalnosci XTPL S.A. za | pdtrocze 2021 roku
(,Sprawozdanie z dziatalnosci”). Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe XTPL i Grupy zawarte s3
w osobnych dokumentach.

Grupa Kapitatowa obejmuje jednostke dominujgcg oraz spotki zalezne (XTPL Inc. z siedzibg w USA oraz TPL sp. z 0.0.z
siedzibg we Wroctawiu), nad ktérymi XTPL S.A. sprawuje catkowitg kontrole (,,Spétki Zalezne”, ,Jednostki Zalezne”,
»XTPLInc.”, ,TPLsp.z 0.0.”).

Zrédtem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest XTPL S.A. Dniem publikacji Raportu (,Data Raportu”)
jest dzien 28 wrzesnia 2021 roku. Na Date Raportu kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosi 202 922,20 zt i sktada sie
2 2.029.222 akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda (,,Akcje”).

Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozumie sie skonsolidowane sprawozdanie finansowe (obejmujgce
Spoétke i Spotke Zalezng) za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2021 roku sporzadzone wedtug Miedzynarodowych
Standardéw Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE.
Przez jednostkowe sprawozdanie finansowe rozumie sie sprawozdanie finansowe Jednostki Dominujgcej
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2021 roku (,Okres Sprawozdawczy”) sporzadzone wedtug Miedzynarodowych
Standarddéw Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE.

Z uwagi na fakt, iz dziatalnos¢ XTPL S.A. ma dominujacy wptyw na dziatalnos¢ Grupy Kapitatowej, informacje
zaprezentowane w Sprawozdaniu z dziatalnosSci odnoszg sie zarowno do XTPL S.A. oraz Grupy Kapitatowej

o ile nie wskazano inaczej.

Jezeli nie podano inaczej dane finansowe prezentowane sg w tysigcach ztotych.
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1  Wybrane dane finansowe

1.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe

X13L
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Dane w tys. 1 stycznia - 30 czerwca 2021 1 stycznia - 30 czerwca 2020
PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedazy produktow i ustug 143 31 43 10
Przychody z tytutu dotacji 605 133 893 201
Zysk (strata) ze sprzedazy* -939 -207 -990 -223
Zysk (strata) brutto* -4722 -1038 -5631 -1 268
Zysk (strata) netto* -4722 -1038 -5631 -1268
Amortyzacja 154 34 257 58
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -1 945 -428 -3061 -689
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -1 886 -415 -311 -70
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej -4 -1 9249 2082

Dane w tys. 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
Kapitat (fundusz) wtasny 7 164 1585 10 737 2327
Zobowigzania krotkoterminowe 2796 618 1097 238
Zobowigzania dtugoterminowe 3234 715 3198 693
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 6462 1429 10 298 2232
Naleznosci krétkoterminowe 577 128 735 159
Naleznosci dtugoterminowe 454 100 33 7

*w punkcie 2.13.3 zaprezentowany zostat wptyw niepienieznego rozliczenia systemu motywacyjnego na wyniki Spotki

XTPLS.A.

Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci za pierwsze potrocze 2021 roku

Stronanr 8




XTPLS.A.

Stabtowicka 147

54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com

1.2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe
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Dane w tys. 1 stycznia - 30 czerwca 2021 1 stycznia - 30 czerwca 2020
PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedazy produktow i ustug 143 31 43 10
Przychody z tytutu dotacji 605 133 893 201
Zysk (strata) ze sprzedazy* -939 -207 -990 -223
Zysk (strata) brutto* -4 648 -1022 -5471 -1232
Zysk (strata) netto* -4 652 -1023 -5472 -1232
Amortyzacja 154 34 257 58
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -2053 -451 -3406 -767
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -1534 -337 54 12
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej -319 -70 9249 2082

Dane w tys. 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
Kapitat (fundusz) wtasny 6 883 1523 10 386 2251
Zobowigzania krétkoterminowe 2812 622 1443 313
Zobowigzania dtugoterminowe 3234 715 3198 693
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 6571 1454 10478 2271
Naleznosci krétkoterminowe 587 130 530 115
Naleznosci dtugoterminowe 32 7 33 7

*w punkcie 2.13.3 zaprezentowany zostat wptyw niepienieznego rozliczenia systemu motywacyjnego na wyniki Spotki

2020- styczen —
2021 - styczen - czerwiec / grudzien
czerwiec 2020
kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym EUR UsD EUR UsD
dla pozycji bilansowych 4,5208 3,8035 4,6148 3,7584
dla pozycji wynikowych i przeptywéw pienigeznych 4,5472 3,7815 4,4413 4,0214
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2  Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci

DEFINICIE:
Um oznacza mikrometr, tj. jedng milionowg metra (1 /1 000 000 m)
nm oznacza nanometr, tj. jedng miliardowg metra (1 / 1 000 000 000 m)
Adhezja oznacza tendencje réznych materiatéw do przylegania do siebie
Aglomeracja czastek oznacza faczenie drobnych czgstek w wieksze czesci
AMOLED (ang. active-matrix organic light-emitting diode) oznacza diode OLED z aktywng matryca
CAGR oznacza kumulowany roczny wskaznik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) - jest to Sredni wskaznik
rocznego wzrostu
w badanym okresie, przy zatozeniu, ze roczne wzrosty sg dodawane do wartosci bazy nastepnego okresu
Depozycja oznacza lokalne osadzanie materiatu

Formulacja tuszu oznacza precyzyjna recepture tuszu, nadajacg mu pozadane witasciwosci fizyko-chemiczne

FHE (ang. Flexible Hybrid Electronics) oznacza uktad elektroniczny wykonany na gietkim podtozu zawierajacy sztywne
elementy elektroniczne, tzn. niepodatne na zginanie

FPD (ang. Flat-panel display) oznacza ptaski wyswietlacz

IP (ang. Intellectual property) oznacza wtasnos¢ intelektualng i przemystowa

Konduktancja oznacza przewodnos¢ elektryczna, bedaca odwrotnosciag rezystancji

Materiat hydrofilowy oznacza sktonnos$¢ materiatu do przyciggania do siebie czgsteczek wody

Materiat hydrofobowy oznacza sktonnosé materiatu do odpychania od siebie czgsteczek wody

Metoda addytywna oznacza dodawanie materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury i jest przeciwiefistwem
metody subtraktywne] polegajgcej na odejmowaniu materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury

micro-LED oznacza technologie produkcji wyswietlacza, w ktorej kazdy z pikseli jest potprzewodnikowg dioda
elektroluminescencyjng (LED)

NDA (ang. non-disclosure agreement) oznacza umowe o zachowaniu poufnosci

ODR (ang. Open Defect Repair) oznacza naprawe defektéw polegajgcych na przerwaniu sciezki przewodzacej
w uktadzie elektronicznym

XTPL S.A.
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OLED (ang. organic light-emitting diode) oznacza diode LED bazujacg na materiale organicznym.

UPD (ang. ultra precise deposition) oznacza technologie ultra precyzyjnego drukowania struktur rozwijang przez
Spotke

Proces spiekania oznacza wzajemne wigzanie sie czgstek po podgrzaniu ich do temperatury nizszej od potrzebnej do
ich stopienia

Proof of concept oznacza jedna z pierwszych faz wspotpracy polegajacej na realizacje pomystu danego przez klienta
w celu udowodnienia jego dziatania

R&D (ang. Research and Development) oznacza badania i rozwoj (B+R)
Rezystancja oznacza opdr elektryczny
SEM (ang. Scanning electron microscope) oznacza skaningowy mikroskop elektronowy

TEA (ang. Technology Evaluation Agreement) oznacza umowe o ewaluacje technologii

XTPL S.A.
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Stronanr 12



®
XTPLS.A. 1
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com shaping global nanofuture

2.1 Podsumowanie dziatan zwigzanych z komercjalizacjg rozwijanej technologii:

W Okresie Sprawozdawczym kontynuowano dziatania zmierzajgce do kolejnych sprzedazy demonstratora technologii
UPD - XTPL Delta Printing System - urzadzenia przeznaczonego do zastosowan laboratoryjnych oraz szybkiego
prototypowania. Spotka dazy do pozyskania kolejnych kontrahentéw w postaci dziatéw B+R korporacji technologicznych,
jednostek oraz instytutow naukowo-badawczych, ktore w swojej dziatalnosci badawczo-rozwojowej mogg wykorzystac
potencjat technologii opracowanej przez Spotke. W okresie styczen — czerwiec 2021 przeprowadzono niemal 80 rozméw
z podmiotami wyrazajgcymi chec zakupu takiego urzadzenia, z czego w ponad 10 przypadkach zrealizowano wydruki
testowe na podtozach klienta zgodnie z projektem. Wsrdd klientédw zainteresowanych urzagdzeniem znalazty sie zaréwno
osrodki naukowe, uniwersytety i instytuty technologiczne, jak réwniez przedstawiciele firm z branzy elektroniki,
potprzewodnikéw oraz wyswietlaczy. Dostarczanie demonstratora technologii, procz swojej komercyjnej funkgji, jest
rowniez jednym z etapdw ztozonego procesu dazgcego do wdrozen rozwigzan technologii XTPL do zastosowan
przemystowych.

Obecnie prowadzone sg zaawansowane rozmowy z nowymi potencjalnymi klientami w zakresie sprzedazy drukarki XTPL
Delta Printing System, wsréd ktdérych s cenieni przedstawiciele srodowiska naukowego, pracujacy nad nowatorskim
wykorzystaniem technologii drukowanej elektroniki, jak rowniez dziaty badawczo-rozwojowe najwiekszych globalnych
firm z branz wyswietlaczy, pétprzewodnikéw, medycznej, samochodowej, lotniczej czy obronne;j.

Ponadto, Spétka w Okresie Sprawozdawczym koncentrowata sie na realizacji zadan zwigzanych z komercjalizacja
technologii UPD w zastosowaniach przemystowych. W zwigzku z zakoriczeniem czesci testéw ewaluacyjnych, majacych
na celu sprawdzenie gotowosci technologii Spoétki do zastosowan w naprawie otwartych defektow wyswietlaczy OLED
prowadzone sg rozmowy z kilkoma niezaleznymi podmiotami w branzy w zakresie przemystowego wdrozenia technologii
Emitenta.

Niezaleznie miaty rowniez rozmowy z podmiotami przemystowymi dotyczace wykorzystania technologii UPD w zakresie
napraw rowniez w innych typach zaawansowanych urzgdzen. Powyzsze dotyczy naprawy wyswietlaczy wykonanych
w technologii micro-LED oraz naprawy defektéw w zaawansowanych ukfadach scalonych. Dla obu opisywanych
zastosowan jednym z najwiekszych wyzwan przed dalszg komercjalizacjg oraz obnizeniem ceny jednostkowej produktu
koncowego byta niska wydajnos¢ produkcji. Technologia zaprezentowana przez Spotke moze rozwigzac ten problem
i pomdc w popularyzacji nowych produktéw (wyswietlaczy micro-LED oraz wydajniejszych uktadéw scalonych).

Od poczatku 2021 roku spoétka pracuje nad wdrozeniem technologii UPD do zastosowania w nowych produktach
z dziedziny zaawansowanych uktadow scalonych. W konkretnym zastosowaniu docelowym Spétka jako jedyna sposrod
dostepnych na rynku technologii addytywnych spetnita gtéwne wymagania klienta korcowego z branzy
potprzewodnikowej. Wdrozenie technologii UPD pozwoli zastgpi¢ wieloetapowy proces subtraktywny stosowany
obecnie, znaczgco zmniejszajgc czas procesu oraz zuzycie materiatow. Obecnie trwajg kolejne etapy optymalizacji procesu
w celu osiggniecia najbardziej wydajnych parametréow.

Spoétka kontynuowata dziatania zwigzane ze sprzedazg srebrnych tuszéw przewodzgcych o unikalnych witasciwosciach
fizykochemicznych. Oferowane produkty sg przedmiotem zapytan ofertowych zaréwno z jednostek naukowych
i przemystowych, pracujgcych nad wytwarzaniem nowych typdw urzadzen elektronicznych z wykorzystaniem technologii
addytywnych. Obecnie trwajg prace nad poszerzeniem oferty tuszow o nowe produkty dostosowane do kolejnych
technologii druku.
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2.2 Osiagniecie kamieni milowych w rozwoju

XTPL w dalszym ciggu przywigzuje bardzo duzg wartos¢ do rozwoju autorskiej technologii UPD.
W drugim kwartale osiggnieto bardzo istotne kamienie milowe. Pierwszym jest powtarzalny druk linii o szerokosci ponizej
2 um, niezaleznie od materiatu na ktérym proces jest wykonywany (druk na materiatach hydrofobowych
i hydrofilowych). Sukces ten ma szczegélne znaczenie w naprawie defektow w wysokorozdzielczych wyswietlaczach nowej
generacji, w ktorych poza wymogiem druku bardzo waskich struktur, linia przewodzgca moze , przechodzi¢” przez rézne
materiaty podtoza, co oznacza, ze niezaleznie od materiatu powinna zachowac te same wymiary geometryczne.

Drugim osiggnietym technologicznym kamieniem milowym jest wydtuzenie czasu zycia wymiennej dyszy do ponad
2 tygodni. Ten element gtowicy drukujgcej docelowo jest fatwo wymienialny przez operatora urzgdzenia.

Kolejnym przetomowym wynikiem technologicznym osiggnietym przez zespot B+R w XTPL jest zademonstrowanie

mozliwosci druku precyzyjnych struktur przewodzgcych, ktére skutecznie pokrywajg wysoki stopienn / schodek
w topografii podtoza, az do 150 mikrometréw wysokosci.

2.3 Wiasnosé intelektualna i przemystowa

W okresie styczen - czerwiec 2021 roku Spétka ztozyta w Urzedzie Patentow i Znakow Towarowych Standw Zjednoczonych
(ang. United States Patent and Trademark Office) trzy kolejne wnioski patentowe, obejmujace dalsze warstwy ochrony
wtasnosci intelektualnej w zakresie precyzyjnego druku. Pierwsze dwa zgtoszenia patentowe dotyczg metody i urzadzenia
do charakteryzacji i optymalizacji przeptywu tuszu w dyszy gtowicy drukujgcej. Metoda ta ma charakter ogdlny i moze by¢
stosowana nie tylko w technologii XTPL, ale takze na potrzeby innych technik drukowania. W zwigzku z tym oba zgtoszenia
patentowe majg znaczgcg wartos¢ komercyjng. Trzecie zgtoszenie patentowe to wynalazek kluczowy z punktu widzenia
zastosowania technologii XTPL w sektorze inteligentnego szkta. Przedstawiono w nim sposdb uzyskania znacznej poprawy
parametréw przezroczystych przewodnikow. W maju 2021 roku zostaty ztozone dwa kolejne zgtoszenie patentowe,
obejmujace dalsze warstwy ochrony wtasnosci intelektualnej w zakresie precyzyjnego druku. Oba wnioski zostaty ztozone
w Urzedzie Patentdw i Znakow Towarowych Standéw Zjednoczonych (ang. United States Patent and Trademark Office).
Pierwsze z dwdch wystanych zgtoszen dotyczy projektu nowej gtowicy drukujgcej, wykorzystywanej w procesie
Ultra-Precyzyjnej Depozycji (UPD). Drugie zgtoszenie dotyczy formulacji tuszu o bardzo wysokiej lepkosci, kompatybilnego
z metodg UPD. Taka unikalna kombinacja tuszu o bardzo wysokiej lepkosci oraz gtowicy umozliwiajacej jego precyzyjna
depozycje (szerokos¢ wydrukowanych struktur w zakresie 1 do 10 mikrometrow) daje mozliwos¢ druku o bardzo wysokiej
rozdzielczosci na skomplikowanych podtozach, w tym materiatach o bardzo réznych katach zwilzania, na ztgczach oraz
schodkach. Dzieki temu technologia UPD umozliwia m.in. szybkie prototypowanie urzadzen elektronicznych nowe;j
generacji, w tym organicznych diod elektroluminescencyjnych oraz ptytek obwodu drukowanego (ang. printed circuit
board). W czerwcu 2021 roku zostat ztozony kolejny wniosek patentowy dotyczgcy metody przewidywania parametréw
geometrycznych wydrukowanych struktur na podstawie parametrow druku. Po Dniu Bilansowym, w sierpniu 2021 roku
Spotka ztozyta kolejny wniosek patentowy.

Na Date Raportu Spodtka posiadata zarejestrowane znaki towarowe w Urzedzie Patentowym RP oraz w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, a takze w Chinach. Na Date Raportu Spétka zarejestrowata 23 zgtoszenia
patentowe z czego trzy zostaty zgtoszone w | potroczu 2021 roku.
Na Date Raportu Spoétka posiadata jeden udzielony patent.
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24 Postepy w pracach badawczo-rozwojowych

W okresie pierwszego podtrocza 2021 roku dziat badawczo-rozwojowy Spétki prowadzit prace zwigzane z dalszym
rozwojem druku do zastosowan w branzy elektroniki z wykorzystaniem wysoko stezonego tuszu przewodzgcego opartego
na nanoczastkach srebra. Nowa formulacja nanotuszu zachowata najwazniejsze dla technologii UPD parametry
fizykochemiczne zwigzane miedzy innymi z wysoka jednorodnoscia rozmiaru nanoczastek oraz zapobieganiem ich
aglomeracji (zlepiania sie nanoczasek) podczas druku. Jednoczesnie, dzieki wysokiemu stezeniu, wydrukowane linie majg
bardzo wysoki wspotczynnik aspect-ratio, tj. wspotczynnik wysokosci do szerokosci po jednorazowej warstwie depozycji
tuszu przez gtowice drukujaca, tj. po jednokrotnym ,przejezdzie”. Jest to cecha wyrdzniajgca technologie rozwijang przez
Spotke, poniewaz uzyskanie zblizonego wyniku przez metody konkurencyjne wymagatoby wielokrotnego osadzenia
materiatu przewodzgcego w tym samym punkcie, tj. wielu ,przejazdéw”, co powoduje wydtuzenie czasu trwania procesu.

Poza tuszem na bazie nanoczastek srebra Spdtka w okresie sprawozdawczym zintensyfikowata prace zwigzane
z rozwojem tuszu na bazie nanoczgstek miedzi oraz ztota. Wprowadzenie tych materiatdw ma ogromne znaczenie
w spetnieniu optymalnych parametrow w zastosowaniach przemystowych oraz nowych obszarach rynkowych.
Przyktadowo dla branzy pétprzewodnikowej bardziej optymalnym materiatem jest miedz ze wzgledu na zwiekszong
kompatybilnos¢ z materiatami wykorzystywanymi z innych etapach produkcyjnych. Z drugiej strony dla branzy
biomedycznej gtdwnym materiatem wykorzystywanym w biosensorach jest ztoto ze wzgledu na odpornosé¢ wzgledem
materiatow biologicznych bedgcych przedmiotem pomiaru. Dla obu tuszéw wykorzystujgcych nanoczastki miedzi oraz
ztota przeprowadzono juz z powodzeniem pierwsze testy kompatybilnosci z metodg druku UPD.

ROZWOJ MIEDZIANE) NANOPASTY XTPL — PROCES DRUKU X13L
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ROZWO) ZtOTEJ NANOPASTY XTPL — PROCES DRUKU X13L

~E—-G)

Woszystkie tusze opracowane przez dziat B+R Spétki, zardwno na bazie nanoczastek srebra jak i miedzi oraz ztota,
charakteryzuja sie wysokim stezeniem, czego zaletg jest mozliwos¢ druku na nieptaskich podtozach ze ztozong topografia.
Pozwala to na zachowanie ciggtosci struktury nawet, jezeli wydrukowana zostata na przyktad na ,schodku”,
tj. w przypadku, gdy podtoze nie jest jednolite i jego warstwy sg na réznych poziomach wysokosci. Dodatkowg zaletg
stosowania opisanego tuszu jest znikomy wptyw materiatu, na ktérym dokonuje sie druku.

W praktyce oznacza to, ze niezaleznie czy druk wykonywany jest na materiale hydrofobowym czy hydrofilowym, szerokos¢
i wysokos¢ pozostaje niemal niezmieniona, podobnie jak adhezja. Podczas stosowania tuszow, ktérych konsystencja jest
bardziej ptynna (tusze o nizszej lepkosci), ksztatt wydrukowanych struktur w duzej mierze zalezy wtasnie od rodzaju
podtoza, na ktérym zostat wydrukowany. Tusz o nizszej lepkosci, ktory wykorzysta sie na podtozu hydrofilowym ,rozleje”
sie, przez co szeroko$¢ Sciezki bedzie wieksza, niz przy tych samych parametrach na materiale hydrofobowym.

Jednym z pierwszych przetomowych osiggnieé technologicznych zwigzanych z drukiem na podtozach 3D, osiggnietym
przez zespot B+R w XTPL, byto zademonstrowanie mozliwosci druku precyzyjnych struktur przewodzacych, ktére
skutecznie pokrywajg wysoki stopien / schodek w topografii podtoza, az do 150 mikrometréw wysokosci. Obecnie zespdt
XTPL zademonstrowat dla 2 niezaleznych klientow z branzy mikroelektroniki i budowy uktadéw scalonych podobne
potgczenia elektroniczne na stopniach o wysokosci 350 um, zachowujgc przy tym wysoka rozdzielczos¢ druku oraz
przewodno$¢ struktury. Trwajgce badania w tym obszarze skupiajg sie na zwiekszeniu powtarzalnosci i szybkosci
drukowania potgczen na powierzchniach o zaawansowane] topografii. Jest to realizowane poprzez optymalizacje
parametréw druku, modyfikacje tuszu przewodzacego, jak réwniez petng automatyzacje procesu druku i stosowanie
skryptu pozwalajgcego na automatyczny ruch w przestrzeni 3D. W rezultacie czas potrzebny na wydrukowanie
pojedynczego potgczenia przewodzgcego na stromych krawedziach zostat skrécony do ponizej 1 sekundy.
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Kolejnym obszarem badan ktére obecnie spotkaty sie z duzym zainteresowaniem podmiotéw przemystowych oraz
akademickich jest mozliwos$¢ wypetniania otworéw w strukturach potprzewodnikowych wybranym materiatem. Dotyczy
to zarowno wykonywania potgczen elektronicznych pomiedzy warstwami w zaawansowanych uktadach scalonych, tzw.
TSV (ang. Through Silicon Via) jak rowniez uzupetniania ubytkdéw w warstwach izolujgcych, powstatych na etapie

produkcji.

STRUKTURA PO WYPEENIENIU
Z WYKORZYSTANIEM SREBRNEJ NANOPASTY XTPL CL85

STRUKTURA PRZED WYPEELNIENIEM
THROUGH SILICON VIA

Dla Spotki oznacza to otwarcie na kolejne obszary aplikacyjne zwigzane z zaawansowanymi uktadami elektronicznymi czy
uktadami scalonymi. Zastosowanie technologii UPD na wymienionych rynkach wpisuje sie w strategie przyjetg przez grupe
ekspertéw z branzy potprzewodnikowej (ze Standw Zjednoczonych, Europy, Japonii, Chin, Korei Potudniowej oraz
Tajwanu) w zestawie dokumentow Miedzynarodowej Mapy Technologicznej dla Pétprzewodnikow (NTRS, ang. National
Technology Roadmap for Semiconductors), ktéra zaktada integracje poszczegdlnych uktadéw elektronicznych w jeden
uktad scalony. Precyzyjna depozycja materiatu o wysokim stezeniu nanoczastek znalazta swoje zastosowanie w kilku
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nowych watkach technologiczno-biznesowych prowadzonych przez Spotke. Potwierdza to unikalno$¢ opracowanego
rozwigzania i jego potencjat do wykorzystania w nowych technologiach.

W okresie sprawozdawczym, wraz z partnerami przemystowymi, spotka z sukcesem dostarczyta struktury wydrukowane
materiatem zaproponowanym przez klienta. Potwierdzenie wszechstronnosci rozwigzania technologicznego Spotki
pozwolito na przejscie do kolejnych etapdw rozmdéw z potencjalnymi klientami. Jednym z przyktadéw eksperymentu
zakonczonego sukcesem jest wydruk tuszu na bazie kropek kwantowych, ktdry zostat dostarczony przez partnera
przemystowego.

A_.=405 nm

P——

50 um

XTPL przywigzuje bardzo duzg wage do rozwoju autorskiej technologii UPD. W pierwszym pdétroczu 2021 r. osiggnieto
istotne kamienie milowe. Pierwszym z nich jest wykonanie testow druku cienkich linii przewodzgcych o bardzo wysokiej
gestosci na podtozach dostarczonych przez klienta oraz na podstawie jego projektu. Jedno z zadan polegato na
wydrukowaniu linii przewodzgcych o szerokosci 5 um z odstepem pomiedzy nimi wynoszgcym rowniez 5 um. Co wiecej,
zaproponowany wzor sktadat sie z pieciu niezaleznych sciezek, ktére pozwolity na zmierzenie nie tylko ich przewodnosci,
ale réwniez upewnienie sie, czy nie wystepuje pomiedzy nimi zwarcie. Oba testy dostarczyty wysoce konkurencyjne
wyniki, pozwalajac na przystgpienie do kolejnych etapow rozmow.
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Drugim z najwazniejszych osiggnietych technologicznych kamieni milowych jest osiggniecie bardzo wysokiego stopnia
powtarzalnosci wydrukow linii przewodzgcych na warstwie elektrycznej wysokorozdzielczych wyswietlaczy OLED. Podtoza
te charakteryzujg sie bardzo ztozong topografig ze wzgledu na wysokg ilos¢ Sciezek przewodzgcych wykonanych
warstwowo podczas procesu produkcyjnego. Potwierdzenie mozliwosci technologicznej osadzania cienkich
(o szerokosci 1 um) linii przewodzacych w sposdb powtarzalny pozwala na podwyzszenie stopnia gotowosci
technologicznej rozwigzania Spoétki do naprawy defektow otwartych w strukturach elektrycznych wyswietlaczy OLED
nowej generacji.

S

< Szkosé linii 1 u;'n

W pierwszym potroczu 2021 roku Spotka skupita sie rowniez na optymalizacji szybkosci druku metodg UPD, jak rowniez
zwiekszeniu mozliwosci druku automatycznego. Dzieki temu mozliwe jest realizowanie druku zaawansowanych struktur
i projektéw dostarczanych przez klientéw przy zmniejszonym lub catkowitym braku koniecznosci obecnosci operatora
podczas samego procesu druku. Wprowadzenie tej funkcjonalnosci ma ogromne znaczenie dla zastosowania
w prototypowaniu lub nawet produkcji matoseryjnej na urzagdzeniu Delta Printing System. Ponizej zamieszczony zostat
jeden z przyktadowych wydrukéw wykonanych procesem automatycznym, wyrdzniajgcy sie bardzo wysoka
powtarzalnoscig ksztattu.
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2.5 Pozostate wydarzenia

2.5.1 Rekomendacja Stifel Europe Bank AG:

W czerwcu 2021 roku niemiecki Stifel Europe Bank AG wydat rekomendacje ,KUPUJ” w odniesieniu do akcji XTPL. Grupa
Stifel jest szczegodlnie silna, jesli chodzi o wspdtprace z inwestorami z obszaru technologii z wielu krajow, w tym ze Stanéw
Zjednoczonych. XTPL jest pierwszg spétkg z Polski i regionu Europy Srodkowo-Wschodniej, na temat ktérej broker
opublikowat analize.

2.5.2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2021 roku:

W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyto sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas ktorego m.in.
zatwierdzono sprawozdania finansowe i z dziatalnosci oraz udzielono absolutorium Cztonkom organdw Spotki. Szczegdty
znajdujg sie raporcie biezgcym ESPI nr 13/2021.

253 Prezentowanie technologii XTPL na miedzynarodowych wydarzeniach branzowych

Wydarzenia branzowe sg doskonata mozliwoscia do zaprezentowania unikatowej technologii XTPL czotowym
przedstawicielom przemystu i nauki z catego Swiata. W dobie pandemii w wiekszej mierze odbywajg sie online lub
przyjmujg forme hybrydowg. XTPL od | pdtrocza 2020 roku dostosowuje dziatania do obecnie panujgcego trendu
i warunkow rynkowych. Spétka przyktada duzg wage do budowania i zwiekszania swiadomosci na temat istnienia oraz
mozliwosci wykorzystania technologii precyzyjnego druku XTPL ws$rod ekspertow branz: mikroelektroniki, wyswietlaczy,
potprzewodnikéw oraz elektroniki drukowanej. W zwigzku z powyzszym, XTPL w pierwszych szesciu miesigcach 2021 roku
zorganizowata i aktywnie uczestniczyta w wielu wydarzeniach branzowych.

W dniach 16-17 lutego 2021 roku Spodtka zorganizowata webinar poswiecony zaprezentowaniu technologii XTPL, dostepny
dla réznych stref czasowych. Prezes Zarzadu XTPL, dr Filip Granek podczas spotkania, w prezentacji zatytutowanej
“Szybkie prototypowanie w zastosowaniach mikroelektronicznych", przedstawit podejscie do prototypowania urzgdzen
i komponentdow mikroelektronicznych.
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W dniu 24 lutego 2021 roku dr Aneta Wiatrowska, Dyrektor Technologii XTPL, reprezentowata Spotke podczas wydarzenia
innoLAE 2021-Innovations in Large-Area Electronics. Program konferencji obejmowat najbardziej innowacyjne aspekty
elektroniki  wielkopowierzchniowej.  Dr  Aneta  Wiatrowska  przedstawita referat pt. ,Drukowanie
w wysokiej rozdzielczosci mikrometrycznych struktur przewodzacych dla LAE” w sesji ,,Produkcja”.

W dniu 22 marca 2021 roku odbyta sie konferencja LOPEC - wiodgca na swiecie platforma komunikacyjna dotyczgca badan
i rozwigzan w branzy elektroniki drukowanej. Na konferencji firme reprezentowat dr Piotr Kowalczewski, Kierownik
Laboratorium Symulacji Numerycznych XTPL.

Kolejnym wydarzeniem, w ktéorym XTPL wzieto udziat, byta konferencja Internano Poland, ktdra odbyta sie w kwietniu
2021 roku.To miedzynarodowe forum naukowcow, przedsiebiorcéw, organizacji wspierajgcych biznes oraz studentow
pracujgcych w sektorze nanotechnologii i zaawansowanych technologicznie materiatow. Spotke reprezentowat dr Piotr
Kowalczewski, ktory przedstawit najnowsze wyniki technologiczne Emitenta. Konferencje, w ktorych Spétka brata udziat
to kluczowe wydarzenia branzowe zwigzane z elektronika drukowang, nanotechnologig oraz nowoczesnymi urzadzeniami
mikroelektronicznymi (wyswietlaczami OLED i mikro-LED, ogniwami stonecznymi, czy sensorami).

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyta sie konferencja Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies
(CICMT). Spdtke reprezentowat tukasz Kosior, Starszy Specjalista ds. Rozwoju Biznesu XTPL, ktory przedstawit prezentacje
zatytutowang “Ultraprecyzyjne drukowanie mikrometrycznych struktur przewodzacych do zastosowania
w integracji oraz scalania uktadéw MEMS” .

W tym samym dniu odbyto sie jeszcze jedno wydarzenie z udziatem XTPL — konferencja Smart Systems Integration.
Podczas konferencji dr Aneta Wiatrowska przedstawita prezentacje zatytutowang ,Ultraprecyzyjne drukowanie
mikrometrycznych struktur przewodzgcych w celu integracji inteligentnych systemoéw”.

Kolejnym wydarzeniem, w ktérym Spotka wzieta udziat byta konferencja , Printed, Flexible, Hybrid, & InMold Electronics”,
ktéra odbyta sie 11-12 maja 2021 roku za posrednictwem platformy TechBlick. Spdtke reprezentowat dr Filip Granek,
ktéry przedstawit najnowsze wyniki technologiczne XTPL.

17-21 maja 2021 roku odbyto sie wydarzenie Display Week, podczas ktorego Spoétka brata udziat zaréwno w czesci
konferencyjnej, jak i wystawienniczej. XTPL zaprojektowata wirtualne stoisko, ktore zawierato informacje o Spétce oraz
jej wynikach technologicznych. Wirtualne stoisko pozwolito nawigza¢ kontakt z gigantami branzy wysokich technologii.
Ponadto, podczas czesci konferencyjnej, dr Aneta Wiatrowska przedstawita prezentacje , Ultraprecyzyjne drukowanie
mikrometrycznych potgczen przewodzacych do wyswietlaczy mikro-LED o wysokiej rozdzielczosci”.

W drugim kwartale 2021 roku Emitent wzigt takze udziat w wydarzeniu International Conference on Display Technology,
ktére odbyto sie 30 maja - 2 czerwca. Tematyka konferencji obejmowata szeroki zakres nowych technologii wyswietlania.
Spotke reprezentowat dr Filip Granek.

W czerwcu 2021 roku Spétka zorganizowata kolejne webinary dotyczace technologii i produktéw XTPL. Pierwszy webinar
odbyt sie 16-17 czerwca dla réznych stref czasowych. Spotkanie poprowadzit Ludovic Schneider, R&D Manager. Podczas
webinaru Ludovic przedstawit wtasciwosci i najwazniejsze informacje dotyczgce przewodzacych tuszéow produkowanych
w laboratorium XTPL. Drugi z serii czerwcowych webinariow odbyt sie 23-24 czerwca takze dla rdéznych stref czasowych.
Podczas webinaru tukasz Kosior, Starszy Specjalista ds. Rozwoju Biznesu XTPL przedstawit najwazniejsze informacje
dotyczace technologii ultraprecyzyjnej depozycji XTPL do zastosowania m.in. w mikroelektronice czy ptaskich
wyswietlaczach.
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Po dacie bilansowe] Spétka wzieta udziat w konferencji Nanotexnology 2021 — wydarzeniu poswieconym nanotechnologii,
elektronice organicznej i drukowanej oraz nanomedycynie. Podczas konferencji dr Filip Granek przedstawit prezentacje
,Ultraprecyzyjna depozycja materiatéw dla elastycznej elektroniki organicznej”.

27 sierpnia 2021 roku XTPL wzieta udziat w konferencji International Meeting on Information Display. Podczas wydarzenia
Dr Filip Granek zaprezentowat najnowsze osiggniecia technologiczne Spétki w prezentacji ,Ultraprecyzyjna depozycja do
produkcji wyswietlaczy: od szybkiego prototypowania do masowej produkcji”

Kolejnym wydarzeniem w kalendarzu Spotki byta konferencja Connecting Heterogeneous Systems Summit, ktéra odbyta
sie 3 wrzesnia 2021 roku. Podczas tego wydarzenia tukasz Kosior przedstawit prezentacje ,Ultraprecyzyjna depozycja
nanomateriatow w celu heterogenicznej integracji”.

Jednoczesnie Spotka w sposob ciggty analizuje planowane na kolejne kwartaty wydarzenia branzowe i konferencje
naukowe, w ktorych mogtaby zaprezentowac swojg technologie i produkty.

2.5.4 Prezentowanie Spotki XTPL na wydarzeniach inwestorskich

Spoétka przyktada duzg wage do komunikacji z interesariuszami rynku kapitatowego. W celu realizacji standarddéw
w zakresie tadu korporacyjnego i komunikacji, zapewnienia statego i réwnego dostepu do informacji o Spoétce dla
wszystkich interesariuszy, oraz wychodzac naprzeciw ich potrzebom podejmuje liczne dziatania w zakresie relacji
inwestorskich. Ponizej opisano kluczowe wydarzenia i dziatania z | pétrocza 2021 roku skierowane do rynku kapitatowego.

W zwigzku z publikacja w dniu 27 kwietnia 2021 roku, raportu rocznego za 2020 roku zorganizowane zostaty dwie
wideokonferencje wynikowe z udziatem Zarzadu XTPL S.A. Pierwsze spotkanie miato miejsce 28 kwietnia 2021 roku
i odbyto sie w jezyku polskim. Drugie spotkanie odbyto sie w jezyku angielskim i miato miejsce 29 kwietnia 2021 roku.
Podczas obu wideokonferencji Zarzad Spétki zaprezentowat i omdéwit wyniki finansowe oraz najwazniejsze wydarzenia
i osiggniecia minionego roku.

Kolejne wideokonferencje inwestorskie z udziatem Zarzadu XTPL S.A. odbyty sie w zwigzku z publikacjg w dn. 27 maja
2021 roku raportu okresowego za | kwartat 2021 roku. Spotkanie w jezyku polskim odbyto sie 27 maja 2021 roku,
natomiast w jezyku angielskim w dniu 28 maja 2021 roku. Podczas konferencji z inwestorami Zarzad Spotki przedstawit
najwazniejsze wydarzenia i osiggniecia, a takze wyniki finansowe w | kwartale 2021 roku.

Jednoczesnie, Spdtka w | pdtroczu br. wzieta udziat w kilku waznych, miedzynarodowych konferencjach z udziatem
inwestoréw oraz analitykdw. Emitent podsumowat te wydarzenia w ponizszej tabeli.
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Wydarzenie Termin Idea

VIRTUAL ZURS 12-14.04.2021 Konferencja organizowana przez Raiffeisen Bank International,
podczas ktorej przedstawiciele XTPL odbyli serie spotkan
z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.

Equity Forum Spring 17-19.05.2021 Jedna z najwiekszych konferencji poswieconych rynkowi
Conference kapitatowemu w Niemczech, oferujgca mozliwos¢
zaangazowania sie w dialog na temat wydarzen rynkowych,
innowacji i przysztych trendow. Wydarzenie skupia sie na
prezentacjach spdtek pokazujacych ich dziatalnos¢, osiggniecia
i strategie biznesowa. Zarzad XTPL podczas 3 dni trwania
konferencji odbyt spotkania z inwestorami, analitykami oraz
dziennikarzami.

#GPW Innovation 22-24.06.2021 Byta to siddma edycja cieszgcego sie duzg popularnosciag

Day spotkania polskich inwestoréw z innowacyjnymi spétkami
notowanymi na Gietdzie Papieréw Wartosciowych

w Warszawie S.A. Zarzad XTPL podczas wydarzenia przedstawit
najwazniejsze informacje na temat Spoétki szerokiemu gronu
inwestorow.

Konferencje inwestorskie, ktore miaty miejsce po dacie bilansowej:
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Equity Forum Fall 6-7.09.2021 Jesienna edycja corocznej konferencji poswieconej rynkowi
Conference kapitatowemu w Niemczech. Zarzad XTPL podczas wydarzenia
odbyt spotkania z inwestorami, analitykami oraz
dziennikarzami, przedstawiajgc najnowsze osiggniecia
technologiczne, model biznesowy oraz wyniki finansowe
Spofki.
Dzien Inwestora 14.09.2021 Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Spotki w formie online

z Zarzgdem XTPL, podczas ktérego inwestorzy mogli nie tylko
zapoznac sie z informacjami dotyczacymi dziatalnosci Spotki,
ale takze zobaczy¢ laboratoria, w ktorych powstaje technologia
i produkty Emitenta. tacznie w spotkaniu wzieto udziat blisko
200 inwestoréw.

Spotka analizuje kolejne wydarzenia inwestorskie, w ktérych mogtaby aktywnie przedstawiaé¢ swojg technologie oraz
wyniki finansowe.

Ponadto, Spétka dba o regularng komunikacje z rynkiem kapitatowym m.in. poprzez stale aktualizowang strone
internetowg z wyodrebnionym serwisem relacji inwestorskich; publikacje krétkich informacji z zycia XTPL w kanatach
mediow spotecznosciowych (facebook, linkedin, twitter), publikacje wybranych materiatéw wideo w serwisie youtube.
Dodatkowo, Emitent stara sie w mozliwie najkrotszym czasie rzetelnie odpowiadac na pytania przestane przez inwestorow
indywidualnych. W celu ufatwienia kontaktu ze Spdtka, w serwisie relacji inwestorskich w zaktadce “Kontakt” wskazane
zostaty dane kontaktowe dla inwestorow indywidualnych, inwestorow instytucjonalnych
i analitykéw oraz dla dziennikarzy.

2.6 Zdarzenia po dniu bilansowym

2.6.1  Sprzedaz drukarki Delta Printing System

W dniu 2 lipca 2021 roku Spdtka przyjeta i potwierdzita zamdwienie ztozone przez Karlsruher Institut fir Technologie -
Lichttechnisches Institut na dostawe urzgdzenia demonstracyjnego dla technologii Spétki: drukarki Delta Printing System,
co jest rownoznaczne z zawarciem umowy sprzedazy. Spétka dostarczy i uruchomi wskazane urzadzenie do konca 2021
roku. Bedzie ono  wykorzystywane przez Instytut do prac  badawczo-rozwojowych  zwigzanych
z nowoczesnymi materiatami emitujgcymi swiatto.
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2.6.2  Zawarcie umowy dystrybucji rozwigzan technologicznych XTPL S.A. w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii

W dniu 6 lipca 2021 roku zostata podpisana pomiedzy Spotka a Semitronics Sales Ltd. z siedzibg w Wielkiej Brytanii umowa
dystrybucji rozwigzan technologicznych XTPL S.A. w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii. Na mocy ww. Umowy Semitronics
petni¢ bedzie role dystrybutora rozwigzan technologicznych XTPL na rynku brytyjskim iirlandzkim. Wspdtpraca ma na celu
wsparcie Spotki w znalezieniu coraz szerszych zastosowan dla technologii oraz produktow Spoétki w centrach B+R,
jednostkach naukowych oraz korporacjach technologicznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Partnerstwo przyczyni sie takze
do zwiekszenia Swiadomosci i rozpoznawalnosci rozwigzan Emitenta wsréd globalnych graczy na rynku.

2.6.3  Publikacja informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spdtek Notowanych na GPW 2021
W dniu 30 lipca 2021 roku Spoétka opublikowata raportem biezagcym EBI nr 1/2021 oswiadczenie o stanie przestrzegania

zasadach tadu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spotek Notowanych na GPW 2021”. Petna tres¢
os$wiadczenia Spotki znajduje sie w serwisie relacji inwestorskich na stronie internetowej Spoétki: www.ir.xtp.com

2.7 Czynniki mogace mie¢ wptyw na wyniki w kolejnych kwartatach

Spotka rozwija oferte nanotuszow, uzupetniajgc jg o produkty majgce zastosowanie w technologiach innych niz UPD.
Dzieki temu moze znaczaco zwiekszy¢ liczbe klientdw w stosunkowo krétkim okresie czasu. Ponadto Spétka podpisata
umowe na dostawe drukarki laboratoryjnej Delta Printing System z Karlsruher Institut fir Technologie - Lichttechnisches
Institut w Karlsruhe. Jest to kolejny klient opiniotwdrczy i o znakomitej renomie, wspotpracujacy z przemystem, dzieki
czemu Spotka moze uzyskaé nie tylko przychody, ale réwniez rozszerzy¢ swiadomosc i znajomosc¢ swojej technologii
w branzy. Rozmowy o dostawach kolejnych drukarek jeszcze w tym roku s3 zaawansowane i znajdujg sie na wysokim
poziomie prawdopodobienstwa realizacji. Spdtka konsekwentnie buduje baze potencjalnych klientow, wzmacnia relacje
i rozwija lejek sprzedazy zaréwno dla drukarek laboratoryjnych jak i tuszéw. Powyzsze dziatania potgczone z aktywnosciag
dystrybutoréw na trzech lokalnych rynkach (Chiny, Korea Pd. Wielka Brytania i Irlandia) wzmacniajg szanse na to, ze
Spoétka osiggaé bedzie regularne przychody ze sprzedazy swoich urzadzen, wsparte dodatkowo zamdwieniami na
materiaty eksploatacyjne do nich.

Réwnolegle Spoétka prowadzi projekty wdrozenia przemystowego swojej technologii, skierowane do producentow
z branzy wyswietlaczy, pétprzewodnikéw i zaawansowanych ptytek PCB. Kazdy z tych projektéw zaktada w efekcie
implementacje technologicznych rozwigzan Spoétki na liniach produkcyjnych. Sg to projekty potencjalnie wysoce
rentowne, jednak ich proces jest wieloetapowy i czasochtonny.

Czynnikiem zewnetrznym, ktérego nie mozna poming¢ jest dalszy rozwdj pandemii COVID-19. Doswiadczenia
poprzednich fal zachorowan pokazujg, iz pandemia nie miata istotnego wptywu na rozwdj rynku elektroniki drukowanej.
Najwieksze problemy stanowita logistyka dostaw, powaznie ograniczajgc zakupy z Azji i USA. Ponadto cze$¢ partnerdw,
szczegolnie z obszaru USA doswiadczyta znaczacego spowolnienia dziatalnosci na skutek ograniczenia dostepu do
laboratoriow. Z drugiej strony problem dostaw, szczegdlnie w branzy pétprzewodnikow stat sie silnym impulsem dla
Komisji  Europejskiej do rozwoju europejskiego ekosystemu produkcji, aby utrzymaé konkurencyjnosé
i samowystarczalnos¢ UE. Komisarz ds. przemystu Thierry Breton zapowiedziat powstanie ustawy Chip Act, ktéra obejmie
badania, produkcje i wspétprace miedzynarodowa. Ponadto wg Bretona, UE powinna rozwazy¢ powstanie Europejskiego
Funduszu Pétprzewodnikow. Ten fakt oraz plany Intel Co dotyczace zainwestowania w Europie 80 mld EUR w nowe moce
produkcyjne pétprzewodnikdw mogg znaczaco zwiekszy¢ potencjat komercjalizacyjny Spotki.
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W skali wtasnej organizacji COVID-19 nie zatrzymat ani spowolnit proceséw rozwoju i komercjalizacji technologii XTPL.
Wszelkie kontakty oraz spotkania biznesowe z partnerami odbywaja sie co do zasady w formie telekonferencji. Dziatania
zaplanowane sg kontynuowane i przebiegajg bez znaczgcych zaktdcen. Ponadto Spétka nawigzata relacje z lokalnymi
dystrybutorami na rynkach Chin, Korei Pd., Wielkiej Brytanii i Irlandii, ktdrzy utrzymujg bezposrednie kontakty
z partnerami XTPL.

Spotka opracowata szereg procedur, ktdre stosuje w zaleznosci od stopnia wzrostu zakazen. Na Dzier Raportu zespot XTPL
jest zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki w 90%.

2.8 Opis dziatalnosci i podstawowe produkty

XTPL dziata w segmencie nanotechnologii i mikroelektroniki. Spotka rozwija i komercjalizuje innowacyjng w skali globalnej,
platformowg technologie, chroniong przez miedzynarodowe zgtoszenia patentowe, ktdra umozliwia ultraprecyzyjne
drukowanie nanomateriatéw. O przeftomowosci metody XTPL decyduje unikatowe potaczenie cech takich jak addytywna
depozycja materiatu, precyzja dozowania, tusze o wysokim stezeniu nanoczastek srebra oraz brak koniecznosci
stosowania pola elektrycznego na podfozu podczas procesu drukowania. Pozwala to na znaczne oszczednosci czasu
procesu oraz materiatu, a takze umozliwia wykorzystanie zalet druku takich jak skalowalnos¢, efektywnosé kosztowa,
prostota i szybkosé. Dzieki dedykowanym dla metody XTPL tuszom mozliwe jest wykonanie wydrukéw nieosiggalnych do
tej pory innymi metodami. Ze wzgledu na swoj platformowy charakter, technologia rozwijana przez spétke znajduje
zastosowanie w szeroko rozumianej branzy elektroniki drukowane;.

TECHNOLOGIA:

Jednym z najwiekszych osiggnie¢ XTPL jest innowacyjna technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD - Ultra Precise
Deposition). Gtowica drukujgca XTPL wyposazona w specjalng dysze nanosi tusz na podtoze i pozwala na tworzenie
zaprojektowanych struktur, ktorych szerokos¢ moze wynosi¢ nawet 1 um (tj. miec¢ tak matg szerokos¢). Dla poréwnania,
wiekszos$¢ dostepnych na rynku metod druku materiatow elektronicznych z trudem osigga wartos$¢ 20 um, a juz jedynie
pojedynczy producenci deklarujg osigganie wartosci w okolicach 10 um. Rozwigzanie Spdtki moze byé stosowane na
wiekszosci typowych materiatéw podtoza, takze tych elastycznych czy zakrzywionych. Za pomoca technologii UPD mozna
drukowac rézne ksztatty, zarowno proste linie, jak i wzory czy mikrokropki. Prostota, niezrownana precyzja, szybko$¢
i uniwersalnosc to cechy, ktore sprawiajg, ze rozwigzanie Spotki jest unikalne.

SYSTEM DRUKU Z TECHNOLOGIA UPD:

Koricem 2020 roku Spdétka XTPL rozpoczeta przedstawianie oferty urzgdzenia o nazwie Delta Printing System, bedgcego
systemem drukujgcym zaprojektowanym z myslg o prowadzeniu z jego wykorzystaniem prac badawczo rozwojowych oraz
prototypowania. Delta Printing System wykorzystuje opracowang technologie UPD, ktéra wyrdzinia platformowy
charakter. Dzieki temu przyszli uzytkownicy otrzymajg urzadzenie dajgce im bardzo wysoki poziom swobody
w prowadzeniu projektow co skutkowa¢ moze otwarciem na nowe obszary zastosowan. W pierwszym kwartale 2021 roku
uruchomione zostato pierwsze urzgdzenie w Uniwersytecie w Stuttgarcie, a pod koniec drugiego kwartatu Spétka ogtosita
sprzedaz do Instytutu Technologicznego w Karlsruhe. Decyzja o zakupie urzgdzenia podjeta przez oba osrodki dodatkowo
zwiekszyta zainteresowanie systemem drukujgcym oferowanym przez XTPL. Na podstawie poziomu zaawansowania
prowadzonych obecnie rozmdw szacujemy sprzedaz kolejnych urzadzen przed koricem 2021 roku.

NANOTUSZE:
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Jednym z elementéw metody ultraprecyzyjnego druku XTPL sg nanotusze o unikatowej formule. Opracowane przez
wewnetrzny dziat R&D materiaty posiadajg dedykowane witasciwosci fizyko-chemiczne, umozliwiajgce petne
wykorzystanie potencjatu metody UPD. Dzieki temu Spoétka moze rozwija¢ te addytywng technologie kompleksowo,
rownolegle pracujgc nad gtowicg deponujgcg oraz na biezgco dostosowujac wykorzystywany materiat do depozyciji.
Wiekszo$¢ opracowanych i stosowanych przez XTPL tuszéw bazuje na nanoczastkach srebra. Wykorzystywane mogg byc¢
rowniez inne pierwiastki takie jak ztoto, miedz czy platyna lub np. kropki kwantowe. Dzieki zréznicowaniu materiatow
XTPL moze w elastyczny sposdb odpowiadac na potrzeby rynku i indywidualnych klientéw. W metodzie XTPL mozliwe jest
rowniez stosowanie wielu materiatdw dostepnych komercyjnie, co moze nawet rozszerzyé w przysztosci obszar jej
zastosowan, dajac klientom rzeczywistg wszechstronnos¢ technologii. Bardzo maty - w zakresie 35 do 50 nm - rozmiar
nanoczgsteczek srebra oraz ich wysoka stabilnosé, a takze wysoka przewodnosé elektryczna po procesie spiekania
sprawiajg, ze jest to produkt atrakcyjny dla trwajgcych projektow rozwojowych z dziedziny elektroniki drukowanej.

ZASTOSOWANIA:

Obecnie Spodtka koncentruje sie na komercjalizacji technologii w wybranych polach aplikacyjnych. Pierwszym sg
wyswietlacze, gdzie w pierwszej kolejnosci XTPL zamierza zaoferowac¢ naprawe defektow struktur przewodzacych (ODR -
ang. open defect repair). Wraz z rozwojem wyswietlaczy, zwiekszeniem ich rozdzielczosci i funkcjonalnosci zwieksza sie
rowniez poziom ich miniaturyzacji oraz gestosc sciezek przewodzgcych. Skutkiem ubocznym tego rozwoju jest wieksze
prawdopodobienstwo pojawienia sie defektow krytycznych, do ktorych nalezy przerwanie sciezki przewodzacej. Oznacza
to dla producentow straty generowane juz na linii produkcyjnej wskutek koniecznosci odrzucenia paneli nie spetniajgcych
testow jakosciowych. Z uwagi na aktualny brak technologii konkurencyjnej, XTPL ma szanse jako pierwszy i na razie jedyny
na rynku wprowadzi¢ opracowane przez siebie rozwigzanie, ktére pozwoli na znaczna redukcje strat produkcyjnych bez
pogorszenia jakoSci naprawionego wyswietlacza. W dalszych krokach Spotka planuje dostarczyé branzy wyswietlaczy
rozwigzania umozliwiajgce znaczgce podniesienie rozdzielczosci nowej klasy wyswietlaczy, réwniez na nowych, gietkich
typach podtozy.

W dalszej perspektywie Spotka zamierza rozwija¢ swoje rozwigzanie dla nowych segmentéw rynku. Technologia XTPL
moze zosta¢ wdrozona w branzy pétprzewodnikow, rowniez jako poszukiwana przez rynek alternatywa dla fotolitografii,
czy w nowych typach faczen uktaddw scalonych z ptytkg PCB, a takze m.in. utatwi¢ produkcje innowacyjnych zabezpieczen
antypodrdbkowych, funkcjonalnych i efektywnych biosensorow, czy paneli fotowoltaicznych
o zwiekszonej wydajnosci. Rewolucja technologiczna, w ktdrej istotng role ma odegrac Spotka, polega na umozliwieniu
produkcji ztozonych i skomplikowanych urzadzen elektronicznych za pomocg tanich i skalowalnych metod druku.

29 Model biznesowy

XTPL jest dostawcg zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatéw, ktérg rozwija
i komercjalizuje w sposéb dedykowany do konkretnego pola aplikacyjnego i bedzie stosowac wybrany model:

° LICENCJONOWANIE:

Spotka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne, ktére licencjonuje
partnerowi, tworzgcemu na jej bazie urzadzenia umozliwiajgce zastosowanie technologii w przemysle.
Przychodami Spotki w tym przypadku sg optaty licencyjne bazujgce na sprzedazy urzadzen, w ktorych wdrozono
opracowang technologie.

. PARTNERSTWO STRATEGICZNE i UMOWY DYSTRYBUCII:
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Spotka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne i komercjalizuje je
we wspotpracy z partnerem strategicznym, z ktérym zawiera umowe np. typu joint venture. W takim przypadku
zadania komercjalizacyjne dzielone sg miedzy partnerow zgodnie z posiadanymi kompetencjami i potencjatem.
Spotka uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze wspdlnego przedsiewziecia.

Spotka pozyskuje rowniez dystrybutoréw swojej technologii oraz produktéw w danym regionie geograficznym.
Warunki wspodtpracy oraz umowy bedg ustalane w zaleznosci od rynku, pozycji dystrybutora oraz uzgodnionych
przez Strony obowigzkow.

° SPRZEDAZ PRODUKTOW

Spotka rozwija réwniez sprzedaz autorskich produktow. Sg to nanotusze przewodzace, oparte na nanoczastkach
srebra, do zastosowania w elektronice drukowanej, przystosowane rowniez do wspodtpracy
z innymi metodami druku takimi jak Ink Jet, Aerosol Jet oraz LIFT oraz drukarki do zastosowan laboratoryjnych
i prototypowania wraz z materiatami eksploatacyjnymi niezbednymi do jej funkcjonowania. Drukarka
laboratoryjna moze by¢ zaréwno docelowym Zrodtem przychodédw w przypadku sprzedazy do instytutow
badawczych i dziatéw R&D przemystu, jak i posrednim krokiem w drodze do przychodow z licencji w przypadku
partnerow biznesowych. W obu przypadkach wspodtpraca bedzie miata charakter wzajemnej wymiany
doswiadczenn i wiedzy, natomiast dostawa urzgdzenia z zatozenia zrealizowana zostanie na zasadach
komercyjnych. Ponadto kazdy sprzedany egzemplarz demonstratora generowac bedzie strumien przychodow
materiatow eksploatacyjnych, jak tusz, kartridze, kapilary, oraz ustug, w tym ustug doradczych, badawczych,
serwisowych (urzadzenia i oprogramowania).

Optymalny model biznesowy bedzie wybierany przez Spdtke w zaleznosci od specyfiki klientéw w danym polu
aplikacyjnym. Obecnie prowadzone rozmowy uwzgledniajg oba wymienione powyzej modele biznesowe, a wybor
wtasciwego dokonywany jest w trakcie budowania relacji.

Rynek, do ktérego Spdtka chce dotrzeé ze swojg technologig szybko rosnie. W 2020 r. warto$¢ rynku elektroniki
drukowanej elastycznej i organicznej szacowana byta na 37,1 mld USD. Co istotne w 2030 r. wartos¢ ta ma siegna¢ 74 mld
USD (Zrédto: IdTechEx). Celem strategicznym XTPL jest szeroka komercjalizacja platformowej technologii
ultraprecyzyjnego druku materiatéw, w obszarze zaawansowanej elektroniki. Spdtka zamierza adaptowac opracowang
technologie do réznych pdl aplikacyjnych, a nastepnie oferowac rozwigzanie technologiczne partnerom przemystowym
z wykorzystaniem réznych mechanizmdw: licencjonowania, partnerstw strategicznych czy przedsiewzie¢ typu joint
venture. Podstawowym celem dziatania XTPL jest wdrazanie dostosowanych do potrzeb rynku rozwigzan w zakresie
nanodruku dla wybranych sektoréw przemystu.

2.10 Rynki docelowe

XTPL zamierza komercjalizowaé swojg technologie w wielu segmentach szeroko rozumianego rynku elektroniki
drukowanej. Wedtug danych IDTechEx wartos¢ swiatowego rynku elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej
w 2020 roku przekroczyta 41 mld USD. W 2030 roku prognozy wskazujg wzrost rynku do poziomu 74 mld USD, co daje
CAGR w latach 2020-2030 na poziomie 6,1%.

Spotka wybrata trzy pierwsze pola zastosowan do realizacji strategicznych partnerstw biznesowych komercjalizujgcych
technologie UPD:
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Sektor wyswietlaczy (zastosowanie do naprawy zerwanych potaczeri metalicznych w obszarze tranzystoréw
cienkowarstwowych):

Defekty struktur przewodzgcych (zerwanych potgczen metalicznych) sg powaznym wyzwaniem dla producentow wielu
branz. Sg one m.in. jedng z przyczyn wystepowania tzw. martwych pikseli, szczegdlnie w matrycach wysokorozdzielczych
wyswietlaczy. Dostepne dzisiaj na rynku technologie naprawy tych struktur majg powazne ograniczenia, s3
skomplikowane i kosztowne. Technologia nanodruku XTPL umozliwi naprawe przerwanych struktur przewodzgcych juz
na etapie produkcji, obnizajac koszty, gwarantujgc precyzje i szybkos¢, jakich nie oferuje zadna z dotychczasowych metod.

FHE:

Kolejnym nowym rynkiem bedgcym w centrum zainteresowanie spoétki jest rynek elastycznej mikroelektroniki
hybrydowej, FHE. Swojg aktywnos¢ w tej dziedzinie potwierdzity juz firmy takie jak Boeing, Lockheed Martin, Applied
Materials oraz osrodki naukowe takie jak holenderski Holst Centre, belgijski IMEC czy niemiecki Fraunhofer. W USA
powstata instytucja Next Flex, zrzeszajgca 90 przedstawicieli przemystu i 28 przedstawicieli uczelni badawczych, tworzac
wspdlnie najwiekszg agencje inwestujgcg w sektor FHE. Wedtug analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence,
rynek FHE w 2019 roku wyceniany byt na 95 milionéw USD, jednakze juz w 2025 moze osiggna¢ wartos¢ 235 miliondow
dolaréw. FHE, wedtug IDTechEx, w 2030 roku, ma stac sie na tyle “wszechobecnym” zastosowaniem, ze jego wartos¢
wyniesie nawet 3 miliardy USD.

Rynek pétprzewodnikowy:

Kolejnym rynkiem dla technologii opracowanej przez Spétke jest rynek pétprzewodnikowy, a do szczegdlnych obszaréw
zastosowan mozna zaliczy¢ wykonywanie potaczen elektronicznych na ztozonych topografiach 3D oraz heterogenicznych
podtozach w zaawansowanych ukfadach scalonych lub mikrouktadach elektromechanicznych,
w skrocie MEMS. Wedtug analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence, uwzgledniajgcej wptyw pandemii
COVID-19, globalny rynek zaawansowanych ukfaddw scalonych w 2020 roku 24,93 miliarda USD, a do 2026 ma wzrosng¢
nawet do 38,62 miliarda USD. Wielko$¢ tego rynku pokazuje ogromny potencjat, nie tylko na potencjalne zastosowanie
technologii UPD do nowych przypadkdéw uzycia, ale réwniez w prowadzonych badaniach i prototypowaniu nowych
uktadow.

Poza gtéwnymi rynkami docelowymi Spdtka planuje rozpoczgé komercjalizacje poprzez dostarczenie urzgdzenia
laboratoryjnego zawierajgcego technologie UPD. Wedtug przeprowadzonych wewnatrz Spétki analizy otoczenia
konkurencyjnego obecnie nie ma dostepnej komercyjnie technologii addytywnej oferujgcej parametry wydruku
poréwnywane z technologia UPD opracowang przez XTPL. Firmy bedgce w bliskim otoczeniu konkurencyjnym
zdefiniowane sg w rynku Elektroniki Drukowanej 3D. Rynek ten ma rozwija¢ sie dynamicznie w kolejnych latach
(prognozowany CAGR to 27.8% wedtug Business Wire) i w 2029 roku ma przekroczy¢ warto$é 2 mld USD (wedtug
IDTechEx).

Istotnym elementem, ktdry sprzyja rozwojowi rynku elektroniki jest wzrastajgca liczba nowych zastosowan elektroniki
drukowanej, elastycznej i organicznej w réznych dziedzinach. Docelowo Spétka bedzie dazy¢ do tego, aby technologia
XTPL znalazta zastosowanie w wielu juz istniejgcych dziedzinach elektroniki drukowanej oraz - dzieki niespotykanej dotgd
precyzji druku - umozliwita wdrozenie nowych sektoréw w tej branzy. Celem Spétki jest taki rozwdj jej technologii, aby
byto mozliwe wykorzystanie jej do wytwarzania ztozonych i skomplikowanych urzadzen tanimi i skalowalnymi metodami
drukowania.

Kolejne juz zidentyfikowane i wstepnie zweryfikowane pola aplikacyjne to:
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- rynek wyswietlaczy (poza wyzej wymienionym zastosowaniem do naprawy defektéw spétka planuje
w kolejnych krokach dostarczy¢ tej branzy rozwigzania umozliwiajgce znaczgce podniesienie rozdzielczosci
nowej klasy wyswietlaczy, poprawiajac ich parametry wyjsciowe, nawet na gietkich podtozach);

- rynek zaawansowanych ptytek PCB (ang. printed circut boards);
- rynek zabezpieczen antypodrdobkowych;
- rynek biosensoréw;

- rynek ogniw fotowoltaicznych.

2.11 Opis podstawowych zagrozen i ryzyk zwigzanych z pozostatymi miesigcami roku obrotowego

Gtownym zagrozeniem w najblizszym okresie dla trwajgcych i potencjalnie nowych proceséw komercjalizacyjnych jest
obecna pandemia COVID-19. W okresie kulminacji kolejnej fali zachorowan moze doj$¢ do czasowego ograniczenia
dziatalnosci partneréw XTPL. W skrajnych sytuacjach potencjalnych klientéw oraz partneréw moze dotknag¢ koniecznosc
restrukturyzacji, zmiany strategii rozwojowej czy redukcja dziatow firmy oraz zatrudnienia. Negatywnym skutkiem dla
XTPL moze by¢ wstrzymanie lub catkowite zamkniecie projektu, w ktérych uczestniczy.

W kolejnych miesigcach roku obrotowego istnieje réwniez ryzyko wstrzymania miedzynarodowego transportu
materiatdw. Skutkiem moze by¢é wstrzymanie dostawy elementéw konstrukcyjnych urzadzen rozwijanych
i produkowanych przez Spotke oraz ograniczenie dostepu do zwigzkdw chemicznych i surowcéw niezbednych do
produkgji tuszu przewodzacego. Z drugiej strony wystgpienie takiego ryzyka moze utrudnic¢ lub uniemozliwi¢ Spotce
wystanie do klientéw prdébek, nanotuszu przewodzgcego czy urzadzen. Spotka zbudowata zapas umozliwiajacy realizacje
potencjalnie najblizszych dostaw, ale ze wzgledu na wysoki koszt podzespotéw, zapas ten nie moze pokrywac zbyt
dtugiego okresu planowanej sprzedazy.

Najpowazniejszym ryzykiem moze okazad sie pojawienie ogniska wirusa wsrdd pracownikow XTPL. W tym wypadku, ze
wzgledu na specyfike pracy dziatéw technologicznych Spétki, konieczne bedzie wstrzymanie prac ktérych nie mozna
wykonaé¢ w trybie zdalnym. W zwigzku z powyzszym Zarzad Spoétki opracowat i przetestowat szereg procedur, ktére
uruchamia w zaleznosci od natezenia pandemii. Ponadto na Date Raportu 90% zespotu XTPL zostato zaszczepione.
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2.12 Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma): XTPL Spétka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
KRS: 0000619674

NIP: 9512394886

REGON: 361898062

Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zaktadowy: 202 922,20 PLN wptacony w catosci
Numer telefonu: +48 71707 22 04

Adres internetowy: www.xtpl.com

E-mail: investors@xtpl.com

Jednostka Dominujgca posiada status spotki publicznej, ktorej akcje notowane sg od dnia 20 lutego 2019 roku na rynku
regulowanym (rownolegtym) prowadzonym przez Gietde Papieréw WartoSciowych w Warszawie S.A. W zakresie
sprawozdawczosci finansowej Grupa Kapitatowa oraz Spétka stosuje zasady MSR/MSSF. Rok obrotowy Spétki trwa od
1 stycznia do 31 grudnia.

Zarzad:
Na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu Zarzad petnit obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

Imie i nazwisko
Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu
Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu

Rada Nadzorcza:
Na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu Rada Nadzorcza petnita obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

Imie i nazwisko

Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej

Andrzej Domanski - Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej

Beata Turlejska-Zdunczyk - Cztonek Rady Nadzorczej

Piotr Lembas - Cztonek Rady Nadzorczej
Prof. dr hab. Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorczej
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2.13 Grupa kapitatowa XTPL

2.13.1 Struktura grupy kapitatowej

Grupa kapitatowa XTPL S.A. powstata w dniu 31 stycznia 2019 roku.

W dniu 31 stycznia 2019 roku XTPL S.A. objeta wszystkie udziaty w nowoutworzonej spétce XTPL Inc. z siedzibg w stanie
Delaware w USA. Kapitat podstawowy XTPL Inc. ma wartos¢ 5 tys. USD. XTPL S.A. objeta 100% udziatéw po cenie
nominalnej. Spétka XTPL Inc. konsolidowana jest metodg petna.

W dniu 3 listopada 2020 roku Emitent nabyt wszystkie udziatéw w spdtce TPL sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu. Nabycie
przez Emitenta udziatow w kapitale zaktadowym TPL nastgpito bez wynagrodzenia, w drodze darowizny od kazdego ze
wspdlnikéw TPL na rzecz Emitenta.

Na podstawie umowy zawartej z Emitentem, TPL petni funkcje administratora pracowniczego programu motywacyjnego
Emitenta, ktéry jest istotnym elementem zarzadzania i motywowania pracownikéw i wspotpracownikéw Emitenta

przyczyniajgcym sie do rozwoju przedsiebiorstwa i budowania wartosci Emitenta.

Struktura grupy kapitatowej XTPL S.A. na Date Raportu jest nastepujaca:

XTPL S.A.
(Polska)
100% 100%
XTPL Inc. TPL Sp. z 0.0.
(Delaware, USA) (Polska)

2.13.2 Umowy, w wyniku ktdrych moga w przysztosci nastgpi¢ zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez
akcjonariuszy

W kwietniu 2019 roku akcjonariusze XTPL S.A. uchwalili program motywacyjny dla kluczowych pracownikow
i wspotpracownikéw Grupy. W wyniku realizacji programu moze potencjalnie dojs¢ do zmiany w proporcjach akcji
posiadanych przez akcjonariuszy. Na podstawie uchwaty w sprawie programu, zostato dokonane warunkowe
podwyzszenie kapitatu zaktadowego Spétki z wytgczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwote nie
wyzszg niz 18.262,20 zt poprzez emisje nie wiecej niz 182.622 akcji zwyktych na okaziciela serii R o wartosci nominalnej
0,10 PLN kazda. Akcje Serii R beda mogty by¢ obejmowane przez posiadaczy imiennych warrantéw subskrypcyjnych serii
A emitowanych w liczbie nie wyzszej niz 182.622 po cenie 165,84 PLN, na podstawie uchwaty w sprawie emisji warrantéw
subskrypcyjnych serii A z wytgczeniem prawa poboru. Program motywacyjny obejmuje lata 2019-2021. Uczestnicy
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programu beda mieli prawo wykonania warrantow nie pozniej niz do dnia 23 kwietnia 2029 roku - po czym warranty
WYygasaja.

2.13.3 Czynnikiizdarzenia o nietypowym charakterze majace istotny wptyw na skrécone sprawozdanie finansowe

W Okresie Sprawozdawczym Grupa rozpoznata w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z catkowitych
dochoddéw koszt programu motywacyjnego dla pracownikéw i wspodtpracownikoéw opartego na akcjach Jednostki
Dominujgcej. Jako data rozpoznania kosztow przyjety zostat moment ztozenia osobom objetym programem ofert nabycia
akcji. Koszt programu (wartos¢ godziwa wydanych akcji) zostat oszacowany na poziomie 1 149 tys. zt i w catosci obcigzyt
wynik biezgcego okresu. Ujecie kosztéw programu w kwocie 1 149 tys. zt pozostaje bez wptywu na sytuacje majgtkowa
i finansowa Grupy, oraz jej zdolnos¢ do obstugi zobowigzan. Koszty programu sg kosztem niepienieznym, stanowigcym
odzwierciedlenie wartosci wydanych akcji (po pomniejszeniu o ich cene nabycia uiszczong przez uczestnikéw programu).
Operacja ta nie spowodowata zadnych zmian w wycenie aktywéw, poziomie kapitatu wtasnego, czy tez zdolnosci spofki
do generowania przychoddéw w przysztosci. Wydane akcje nie spowodowaty réwniez dodatkowego rozwodnienia
dotychczasowych akcjonariuszy, ze wzgledu na to, ze zostaty wyemitowane w | potowie 2017 r. (z przeznaczeniem na
program motywacyjny).

Ponizsza tabela prezentuje wynik Grupy Kapitatowej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku bez
uwzglednienia efektu wyceny programu motywacyjnego i z uwzglednieniem tejze wyceny.

BEZ UWZGLEDNIENIA Z UWZGLEDNIENIEM

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CALKOWITYCH PROGRAMU PROGRAMU
DOCHODOW MOTYWACYJNEGO MOTYWACYJNEGO
PLN'000 PLN'000

Dziatalnos¢ kontynuowana

Przychody ze sprzedazy 748 748
Przychody z ustug badan i rozwoju 7 7
Przychody ze sprzedazy produktéw 136 65
Przychody z tytutu dotacji 605 605

Koszty wihasny sprzedazy 1447 1687
Koszty badan i rozwoju 1447 1687

Koszt wtasny sprzedanych produktéw - -

Zysk (strata) brutto ze sprzedazy -699 -939
Koszty ogdlnego zarzadu 2622 3531
Pozostate przychody operacyjne 1 1

Pozostate koszty operacyjne - -

Zysk (strata) z dziatalnos$ci operacyjnej -3320 -4 469
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Przychody finansowe 17 17
Koszty finansowe 196 196
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3499 -4 648
Podatek dochodowy 4 4
Zysk (strata) netto z dziatalnosci kontynuowane;j -3503 -4 652

2.13.4 Oddziaty
Nie dotyczy. Jednostka Dominujgca ani Spoétki Zalezne nie posiadajg oddziatow.
2.13.5 Transakcje z podmiotami powigzanymi na warunkach nierynkowych

Nie dotyczy. W ramach Grupy Kapitalowej nie zawarto zadnej transakcji z podmiotem powigzanym
na warunkach innych niz rynkowe.

2.13.6 Postepowania przed sgdami i organami

Nie tocza sie istotne postepowania przed sgdem, organem wtasciwym dla postepowania arbitrazowego lub organem
administracji publicznej, dotyczace zobowigzan oraz wierzytelnosci Emitenta oraz Spotek Zaleznych.

2.13.7 Udzielone poreczenia i gwarancje
Nie dotyczy. Emitent lub Jednostki Zalezne nie udzielity w Okresie Sprawozdawczym poreczen lub gwarancji.
2.13.8 Realizacja prognoz finansowych
Nie dotyczy. Emitent nie podjat decyzji o publikacji prognoz finansowych.
2.13.9 Objasnienia dotyczgce sezonowosci lub cyklicznosci
Nie dotyczy. Dziatalnos$¢ Grupy nie charakteryzuje sie wystepowaniem sezonowosci lub cyklicznosci.
2.13.10 Nabycie akgcji wtasnych

Nie dotyczy. Nie wystgpito w Okresie Sprawozdawczym nabycie akcji wtasnych przez Jednostke Dominujgca.

2.13.11 Instrumenty finansowe

Nie dotyczy. Jednostka Dominujgca ani jej Spétki Zalezne nie stosujg instrumentdw finansowych w zakresie ryzyka zmiany
cen, kredytowego, istotnych zaktécen przeptywdéw srodkéw pienieznych oraz utraty ptynnosci finansowej ani
instrumentéw finansowych

XTPL S.A.
Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci za pierwsze potrocze 2021 roku
Stronanr 34



®
XTPLS.A. 1
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com shaping global nanofuture

2.13.12 Inne informacje

Zatrudnienie na dziert 30 czerwca 2021 roku w Spofce oraz Grupie — 32 osoby.

2.14 Podstawowe zagrozenia i ryzyka

2.14.1  Czynniki ryzyka i zagrozenia zwigzane z otoczeniem, w ramach ktérego Spétka prowadzi dziatalnosé

2.14.1.1 Ryzyko zwigzane z otoczeniem makroekonomicznym

Dziatalnos¢ Spotki i Grupy uzalezniona jest od sytuacji makroekonomicznej panujgcej na rynkach, na ktérych Spétka
planuje rozpoczgc sprzedaz produktéw i $wiadczenie ustug, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie
Zachodniej. Stopiert rentownosci prowadzonej przez Spoétke dziatalnosci bedzie uzalezniony miedzy innymi od
wystepujgcego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji i inwestycji (zwtaszcza w przemysle
elektronicznym), polityki fiskalnej i pienieznej, poziomu inflacji, a w szczegdlnosci poziomu wydatkéw na elektronike
uzytkowa. Wszystkie te czynniki mogg wywiera¢ wptyw na osiggane przez Spétke i Grupe wyniki finansowe, a tym samym
mogg takze wywiera¢ wptyw na realizacje zatozonej przez Spotke strategii rozwoju.

2.14.1.2 Ryzyko walutowe

Ze wzgledu na fakt, iz odbiorcami Spotki i Grupy beda podmioty miedzynarodowe, wiekszos¢ przychoddw Spotki
zwigzanych z komercjalizacjg technologii bedzie rozliczana w walutach obcych (gtéwnie euro i dolar amerykanski).
Réwnoczesdnie, z uwagi na lokalizacje Spétki w Polsce, wiekszosé kosztdw biezgcej dziatalnosci rozliczana jest w walucie
krajowej. W zwigzku z tym, w przysztosci Spdtka moze by¢ narazona na istotne ryzyko kursowe. Zmiennos$¢ kursow
walutowych moze wptywac przede wszystkim na zmiany wartosci przychodow oraz naleznosci Spotki w przeliczeniu na
PLN.

Nalezy zidentyfikowac ryzyko umocnienia sie polskiej waluty, ktore bedzie powodowac spadek przychodow Spotki
i Grupy liczonych w walucie bazowej (PLN) Spétki i Grupy, wptywajgc tym samym na obnizenie rentownosci sprzedazy.
Wzrost ryzyka walutowego w dziafalnosci Spétki i Grupy moze miec istotny, negatywny wptyw na osiggane wyniki
i sytuacje finansowg Spotki i Grupy Kapitatowej. Na Date Raportu Spoétka i Grupa nie postrzega ryzyka kursowego jako
istotnego zagrozenia dla poziomu zaktadanej rentownosci dziatalnosci operacyjnej. W przypadkach tego wymagajgcych,
Spotka i Grupa bedzie wykorzystywata dostepne na rynku bankowym instrumenty zarzgdzania ryzykiem walutowym.

2.14.1.3 Ryzyko zwigzane z rozwojem nowych technologii

Rynek, na ktorym Spotka i Grupa prowadzi dziatalnos$¢ cechuje sie szybkim rozwojem wykorzystywanych technologii, stad
tez  rozwdj dziatalnosci  Spdtki i Grupy wigze sie  z  koniecznoscig  statego = monitorowania
i analizowania nowych trendéw rynkowych oraz identyfikowania nowych potencjalnych konkurentow
i wdrazanych przez nich rozwigzan technologicznych.

Istnieje ryzyko, iz w przypadku zmiany aktualnych trendéw rynkowych, Spdétka i Grupa bedzie zmuszona
do poszukiwania nowych zastosowan technologii poza obszarem dotychczas uwazanym za core business
lub do poniesienia naktadow na dotychczasowe rozwigzania celem zwiekszenia ich konkurencyjnosci. Spoétka
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i Grupa nie moze rowniez wykluczyé, iz w przysztosci zostanie opracowana nowa technologia, w obliczu ktorej rozwigzania
proponowane przez Spotke i Grupe przestang by¢ atrakcyjne dla potencjalnych odbiorcow.

Realizacja opisywanego ryzyka bedzie zwigzana z koniecznoscig poniesienia dodatkowych  kosztow,
co negatywnie odbije sie na rentownosci dziatalnosci Spotki i Grupy. Ponadto, koniecznos$¢ dokonania dodatkowych prac
moze opozni¢ moment komercjalizacji produktu Spétki i Grupy.

2.14.1.4 Ryzyko zwigzane z otoczeniem konkurencyjnym

Spotka i Grupa dziata na bardzo atrakcyjnym rynku nowoczesnych technologii charakteryzujgcym sie stale rosngcym
popytem. Na rynku tym dziatalnos$¢ prowadzi szereg podmiotdw dysponujgcych znacznie wiekszym doswiadczeniem oraz
zasobami kapitatowymi niz Spétka. Ze wzgledu na duzg dynamike rynku, istnieje takze ryzyko pojawienia sie nowego
podmiotu, ktorego oferta bedzie bardziej innowacyjna od oferty Spoétki i Grupy. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest
mozliwe poprzez wdrozenie innowacyjnych, unikalnych rozwigzan atrakcyjnych uzytkowo
i ekonomiczne dla potencjalnych odbiorcow.

Obecnie, Spodtce nie sg znane rozwigzania, ktore pod wzgledem technicznym oferowatyby lepsze parametry
ultraprecyzyjnego druku nanomateriatéw. Nie mozna jednak wykluczyé, ze pojawi sie nowy podmiot lub nowe
rozwigzanie, ktére przewyzszac bedzie rozwijang technologie w niektérych albo we wszystkich, kluczowych parametrach.
Istnieje rowniez ryzyko, ze Spotka i Grupa Kapitatowa nie bedzie w stanie wystarczajaco szybko ani skutecznie zareagowacé
na zmieniajgce sie otoczenie rynkowe, i w konsekwencji oferowane przez Spotke i Grupe rozwigzania zostang uznane za
mniej konkurencyjne. Ziszczenie sie tego ryzyka moze mie¢ negatywny wptyw na sprzedaz produktéw i ustug Spotki
i Grupy Kapitatowej oraz w konsekwencji na osiggane przez nig wyniki finansowe.

2.14.1.5 Ryzyko zwigzane z rozwojem pandemii SARS-CoV-2

Obecna sytuacja zwigzana z zagrozeniem epidemiologicznym nie wptywa w znaczgcy sposéb na dziatalno$¢ operacyjna
Emitenta. W okresie wzmozonych zachorowan na covid-19 pracownicy biurowi wykonywali swoje obowigzki zdalnie
(pracownicy biurowi majg zapewniony stuzbowy telefon z dostepem do Internetu oraz stuzbowy laptop). Pracownicy
technologiczni pracowali z zachowaniem wszystkich norm ogtaszanych przez instytucje panstwowe. Czes¢ pracownikéw
technologicznych zaangazowana jest w tworzenie kolejnych wnioskow dotacyjnych, w zwigzku z czym réwniez czeSciowo
pracowata zdalnie. Wszelkie spotkania odbywajg sie co do zasady z wykorzystaniem video- lub telekonferencji. Planowane
wczesniej dziatania przebiegajg bez zaktécen. Na Date Raportu zespot XTPL jest zaszczepiony dwoma dawkami szczepionki
w ponad 90%.

2.14.2  Czynniki ryzyka zwigzane z dziatalno$cig Spétki i Grupy Kapitatowej

2.14.2.1 Ryzyko zwigzane z procesem wdrozenia technologii w faze komercjalizacji

Przyjety przez Spoétke i Grupe model biznesowy zaktada stopniowe wprowadzenie technologii drukowania ultracienkich
linii przewodzgcych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej w faze komercjalizacji. Obecnie komercjalizowane
sg juz urzadzenia drukujgce oraz nanotusz. Docelowy model biznesowy zaktada, ze Spétka i Grupa komercjalizowad bedzie
swoje rozwigzania technologiczne poprzez licencjonowanie lub zarzgdzac bedzie catym taricuchem wartosci tj. produkcja,
marketingiem produktéw, dystrybucjg oraz swiadczeniem ustug specjalistycznych dopasowanych do klienta. Wybor
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modelu komercjalizacji zaleze¢ bedzie od specyfiki danego pola aplikacyjnego oraz oceny Emitenta odnosnie efektywnosci
kazdego z mozliwych sposobdw komercjalizacji w danym polu.

Na Date Raportu Spoétka prowadzi 9 projektow, ktérych celem jest wdrozenie technologii XTPL na liniach produkcyjnych
czotowych producentow elektroniki uzytkowej, wyswietlaczy, potprzewodnikow, ptytek PCB oraz producentow urzadzen
stuzacych do produkcji elektroniki.

Ze wzgledu na wieloetapowos¢ takich projektéw i stopienn zaawansowania tychze, na dzien dzisiejszy Zarzad nie jest
w stanie okresli¢ precyzyjnie rentownosci komercjalizacji wszystkich projektow. Potencjalna rentownos¢ réznych
segmentdw rynkowych szacowana jest na bazie przeprowadzonych przez Emitenta kalkulacji kosztowych (zaréwno koszt
jednostkowy produktu, mozliwe do uzyskania wptywy z licencji, jak i oczekiwane koszty komercjalizacji)
i poréwnywania ich z cenami rozwigzan stanowigcych dzisiejszy standard rynkowy. W efekcie Zarzad Emitenta ocenit, iz
wybrane jako pierwsze do komercjalizacji pola aplikacyjne majg uzasadnienie zaréwno od strony odpowiedniego
potencjatu rynkowego, jak i mozliwych do osiggniecia poziomdw rentownosci ze sprzedazy, a w konsekwencji
odpowiedniego zwrotu ze Srodkéw zainwestowanych w projekt. Na podstawie powyzszych analiz, Zarzad szacuje, ze
prowadzone projekty oraz plan rozwoju Spoétki i Grupy gwarantujg rentownos¢ jej dziatalnosci.

Niemniej jednak istnieje ryzyko, ze wprowadzenie urzadzen na poszczegdlne rynki nie odbedzie sie zgodnie z przyjetymi
obecnie zatozeniami, co spowodowane bedzie np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych,
btednym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientéw, btednym rozpoznaniem uwarunkowan prawnych, niepetnym
dostosowaniem produktéw Spdétki do wymagan rynkdow zagranicznych, nieefektywng kampanig promocyjng lub
niespodziewanym pojawieniem sie konkurencyjnej firmy. Wystgpienie wyzej opisanych zdarzen moze spowodowac
ograniczenie dynamiki rozwoju Spétki i Grupy Kapitatowej, negatywnie wptyngé na jej dziatalnosc i sytuacje finansowa.

2.14.2.2 Ryzyko zwigzane z nieosiggnieciem przychodéw

Model biznesowy Spotki i Grupy Kapitatowe]j zaktada stopniowe wprowadzenie technologii drukowania ultracienkich linii
przewodzgcych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej w faze komercjalizacji. Przyszte przychody Spotki
i Grupy, zdolne pokry¢ jej koszty operacyjne, sg zatem zalezne od stopnia sukcesu przeprowadzonej komercjalizacji, na
ktéry z kolei ma wptyw wiele czynnikdw, w tym niezaleznych od Spétki. Podobnie niepowodzenie w uzyskaniu
dofinansowania ze Srodkéw akcjonariuszy moze spowodowad, ze Spoétka nie bedzie mogta ukonczy¢ produktu lub fazy
komercjalizacji w stopniu pozwalajgcym na osiggniecie przychodow. W efekcie, zaréwno Spétka, jak i jej akcjonariusze,
nie osiggng spodziewanego zysku, a inwestorzy Spotki moga nie mie¢ mozliwosci odzyskania srodkéw zainwestowanych
w akcje Spotki.

2.14.2.3 Ryzyko zwigzane z odpowiedzialnoscig za jako$¢ produktu

Przyjety przez Spoétke i Grupe model biznesowy zaktadajgcy stopniowe wprowadzenie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzgcych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej w faze komercjalizacji niesie za sobg
ryzyko usterek, niewystarczajgcej jakosci produktu lub niezadowalajgcej efektywnosci technologii w poczgtkowej fazie jej
komercjalizacji. Istnieje mozliwos¢, ze podczas pierwszego etapu komercjalizacji pojawig sie nieprzewidziane usterki
i problemy. Wystgpienie takich sytuacji moze spowodowac negatywny pierwszy odbiér produktow Spétki i Grupy, a co za
tym idzie, wstrzymac zainteresowanie produktem i popyt na niego. W efekcie Spotka i Grupa moze nie uzyskaé wptywodw
w poczatkowej fazie komercjalizacji w spodziewanej wysokosci.

2.14.2.4 Ryzyko zwigzane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem strategii Grupy i Spotki
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Model biznesowy docelowo ma polegac¢ na komercjalizacji opracowywanej przez Spétke technologii ultraprecyzyjnego
drukowania szerokiej gamy nanomateriatéw. Ze wzgledu na wczesny etap rozwoju, Spodtka nie realizuje jeszcze
powtarzalnego modelu biznesowego. Niemniej jednak Spdtka opracowata strategie rozwoju, w oparciu o ktérg
wprowadzita na rynek pierwsze wytworzone przez siebie produkty, a w dalszej kolejnosci zamierza sfinalizowacd
maksymalng ilos¢ prowadzonych obecnie projektéw wdrozen przemystowych i skomercjalizowac je poprzez model
licencyjny.

Z uwagi na uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne rynku, Spoétka rozwija swojg obecnos¢ biznesowg gtéwnie na
terenie Standw Zjednoczonych, Azji i Europy Zachodniej. Spétka buduje swojg pozycje na rynku poprzez rozwdj
organiczny, przede wszystkim w oparciu o dalsze rozwijanie opracowywane] technologii oraz o budowanie partnerstw
z podmiotami majgcymi juz rozbudowane globalne kanaty dystrybucji oraz serwisu.

Ze wzgledu na szereg czynnikdw, Spotka nie moze w petni zagwarantowad, ze przyjety przez nig model rozwoju biznesu
bedzie skuteczny. Przyszta pozycja Spotki na szeroko pojmowanym rynku elektroniki drukowanej, uzalezniona jest od
zdolnosci wypracowania i wdrozenia strategii rozwoju skutecznej w dtugim terminie oraz dalszego rozwoju technologii.
Ryzyko podjecia nietrafnych decyzji wynikajgcych z niewtasciwej oceny sytuacji albo niezdolnos¢ Spotki do dostosowania
sie do zmieniajacych sie warunkéw rynkowych, nietrafnosci przyjetych zatozen strategicznych, dotyczacych m.in.
rozwijanej technologii oraz przyjetego planu jej komercjalizacji i wielkosci zapotrzebowania ze strony potencjalnych
klientdw, oznacza¢ moze, iz model rozwoju biznesu nie bedzie efektywny, a osiggane w przysztosci wyniki finansowe moga
by¢ nizsze niz obecnie zaktadane.

2.14.2.5 Ryzyko zwigzane z trudnoscia w pozyskiwaniu doswiadczonych i wyspecjalizowanych pracownikow

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badan prowadzonych przez Spétke powoduje, ze stale zwiekszajg sie
wymagania odnosnie umiejetnosci i doswiadczenia pracownikéw. Kadra inzynieryjna i naukowa jest - obok technologii -
najcenniejszym zasobem Spoétki. Tempo i jako$¢ prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Spotki zwigzana jest
bezposrednio z umiejetnosciami specjalistow tworzacych zespdt R&D. Spotka zatrudnia inzynierdw z nastepujacych
dziedzin: chemia, fizyka, elektronika, mechanika, inzynieria materiatowa, programowanie i symulacje numeryczne.
Niemal w kazdej z wymienionych dziedzin podaz specjalistéw gotowych do podjecia pracy nie jest duza. W zakresie
pozyskiwania najlepszych specjalistéw Spotka konkuruje zaréwno ze spétkami w Polsce, jak i za granica.

W sytuacji dynamicznego wzrostu skali dziatalnosci Spétki w przysztosci, czynnik ten moze miec szczegdlnie istotne
znacznie ograniczajgce mozliwosci rozwoju. Trudnosci w pozyskiwaniu pracownikdw mogg opdzni¢ prace lub zmusié
Spotke do zaniechania realizacji niektérych projektéw.

2.14.2.6 Ryzyko zwigzane z utratg kluczowych cztonkéw zespotu

Dziatalnos¢ Spotki jest oparta na waskim zespole osdb, posiadajgcych odpowiedni know-how, skupiajgcych kompetencje
w obszarze inzynierii, zarzadzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spoétkg. W zwigzku z tym, utrata
kluczowych o0sdb moze niekorzystnie wptyngé na dalszg dziatalnos¢ Spotki, jej sytuacje finansowg, majatkowg
i gospodarczg oraz perspektywy rozwoju poprzez ograniczenie mozliwosci sprzedazy produktow Spotki, rozwoju
technologii, zdobywania nowych kontraktéw oraz utrudnienia nalezytej obstugi kontraktéw juz otwartych.

Wiekszos$¢ personelu Spoétki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Sg to osoby wykonujgce zadania, ktore
wymagajg specjalistycznej wiedzy, zdolnosci i wyksztatcenia. Spdtka jest narazona na ryzyko odejscia czesci pracownikow
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operacyjnych, co moze skutkowac ostabieniem struktury organizacyjnej, na ktérej oparta jest dziatalnos¢ Spotki.
Wskazane sytuacje mogg skutkowac zachwianiem stabilnosci dziatania Spétki i wymadc koniecznos¢ podniesienia poziomu
wynagrodzen w celu utrzymania pracownikow. W efekcie moze to wptyngc na wzrost kosztow dziatalnosci Spotki.

2.14.2.7 Ryzyko uzaleznienia od przysztych kontrahentéw

Ze wzgledu na etap rozwoju Spoftki (przed komercjalizacjg gtdwnego produktu), na Date Raportu Spoétka nie identyfikuje
uzaleznienia od kontrahentow. Istnieje jednak ryzyko wejscia przez Spétke w stosunek zaleznosci od danego kontrahenta,
po wprowadzeniu produktu na rynek, szczegdlnie w poczatkowej fazie komercjalizacji, kiedy Spotka bedzie zmuszona
korzystaé z ustug ograniczonej liczby kontrahentéw. Podobnie rynek odbiorcéw oferty Spétki, ze wzgledu na jej specyfike,
bedzie dosy¢ ograniczony, co réowniez rodzi ryzyko powstania uzaleznienia od danego odbiorcy zwitaszcza w pierwszej
fazie sprzedazy.

2.14.2.8 Ryzyko zwigzane z mozliwoscig ujawnienia informacji poufnych w zakresie technologii

Realizacja strategii Spotki jest uzalezniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby bedace w posiadaniu informacji
poufnych, dotyczacych w szczegdlnosci prowadzonych badan rozwojowych oraz proceséw technologicznych zwigzanych
z technologiag ultraprecyzyjnego nanodruku. Istnieje ryzyko, ze wrazliwe informacje zostang ujawnione przez osoby
zwigzane ze Spoétka, czego efektem moze by¢ ich wykorzystanie przez podmioty prowadzgce dziatalnos¢ konkurencyjng,
pomimo srodkéw ochrony wtasnosci intelektualnej stosowanych przez Spétke.

Wskazany czynnik ryzyka moze mie¢ negatywny wptyw na dziatalnos¢, sytuacje finansowa, perspektywy rozwoju, wyniki
Spotki lub cene rynkowa akcji Spotki.

2.14.2.9 Ryzyko naruszenia wiasnosci intelektualnej

Spotka prowadzi dziatalnos¢ w obszarze, w ktérym istotne znaczenie majg regulacje dotyczace praw wiasnosci
przemystowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Obecnie nie toczg sie zadne postepowania w zakresie naruszenia praw
wtasnosci przemystowej i intelektualnej z udziatem Spofki.

Spotka zamierza prowadzi¢ dziatalnos¢ w taki sposdb, by nie naruszy¢ praw oséb trzecich w tym zakresie.

Nie mozna jednak wykluczy¢, ze przeciwko Spotce bedg wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczace naruszenia
przez Spoétke praw wiasnosci przemystowej i intelektualnej. Wysuniecie takich roszczen, nawet jezeli beda one
bezzasadne, moze niekorzystnie wptyngé na harmonogram realizacji strategii Spotki, a obrona przed takimi roszczeniami
moze wigzac sie z koniecznoscig ponoszenia znacznych kosztow, co w efekcie moze negatywnie wptyna¢ na wyniki
finansowe Spétki. Dodatkowo Spoétka podczas prac nad wiasnymi wnioskami patentowymi dokonuje wnikliwego
przegladu literatury oraz obecnie znanych patentdéw. Istnieje jednak ryzyko naruszenia praw wtasnosci intelektualnej
zwigzane z patentami, ktore zostaty zgtoszone, ale jeszcze nie opublikowane.

Podobne ryzyko niesie ze sobg wspdtpraca z zewnetrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty moga
probowaé wykorzysta¢ wtasnos¢ intelektualng XTPL poprzez albo naruszenie zgtoszenia patentowego wprost albo
poprzez prébe obejscia go. Opisane powyzej okolicznosci mogg miec istotny negatywny wptyw na perspektywy rozwoju,
osiggane wyniki i sytuacje finansowa Spotki.

2.14.2.10 Ryzyko zwigzane ze skalowaniem technologii
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W zwigzku z faktem, ze technologia stanowigca podstawe procesu druku opracowywanego przez XTPL bazuje na wysoce
innowacyjnych rozwigzaniach, istnieje ryzyko, iz zwiekszenie skali jej wykorzystania z laboratoryjnej na przemystowg moze
skonczy¢ sie niepowodzeniem.

Powyzsze ryzyko moze sie zmaterializowac poprzez trudnosci w uzyskaniu réwnie stabilnych parametrow technologii
w produkcji przemystowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, ze opracowana technologia moze
nie by¢ wystarczajgco efektywna dla niektorych proceséw produkcyjnych w przemysle (np. w wyniku nieuzyskania
dostatecznej wydajnosci procesu produkcyjnego).

2.14.2.11 Ryzyko zwigzane z dotarciem do klienta docelowego i realizacjg planéw sprzedazy

Klientami XTPL beda w szczegdlnosci koncerny zajmujace sie produkcjg urzadzen do produkcji elektroniki. Posiadajg one
dtugie kanaty komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, ze oferta sktadana przez Spdétke o krétkiej historii rynkowej, jaka
jest XTPL, zostanie oceniona jako mato wiarygodna. Moze to prowadzi¢ do opdznienia w realizacji plandw sprzedazowych
Spotki lub nawet niepozyskania danego klienta.

2.14.2.12 Ryzyko pojawienia sie konkurencyjnego rozwigzania technologicznego

Na globalnym rynku technologii stale rozwijane sg nowe konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwigzania technologiczne.
Poréwnanie parametrow dostepnych obecnie rozwigzan z parametrami osigganymi w ramach technologii XTPL wskazuje,
w ocenie Spotki, ze konkurencyjne technologie oferujg rozwigzania o stabszych parametrach i czesto wyzszym koszcie
wytworzenia niz analogiczne wartosci przewidywane w przemystowym rozwigzaniu XTPL. Spétka podjeta dziatania majace
na celu objecie opracowywanej kompleksowa technologii ochrong patentowa.

Na Date Raportu ryzyko konkurencyjne Spétki mozna okredli¢ jako niskie, gdyz rozwijane rozwigzania sa mniej efektywne
od rozwigzan nad ktorymi pracuje Spétka. Nie mozna jednak wykluczy¢ pojawienia sie na rynku rozwigzan bardziej
zaawansowanych technologicznie lub bardziej efektywnych kosztowo. Istnieje rowniez ryzyko przeznaczenia przez
podmioty konkurencyjnie istotnie wyzszych naktadéw na promocje dostepnych rozwigzan. Ryzyka te w sposéb istotny
moga wptynaé na perspektywy rozwoju Spotki.

2.14.2.13 Ryzyko zwigzane z utratg ptynnoéci finansowej oraz z dostepem do finansowania

Na Date Raportu Spétka nie generuje znaczacych przychodow ze sprzedazy, co wynika z wczesnego etapu jej rozwoju.
Zgodnie z zatozeniami, uzyskanie znaczgcych przychodow ze sprzedazy mozliwe bedzie wraz z komercjalizacjg
opracowywanej technologii. Wdrozenie opracowanego modelu biznesowego i rozpoczecie komercjalizacji bedzie
realizowane stopniowo i bedzie wymagac¢ ponoszenia kosztéw. W zwigzku z powyzszym, z jednej strony mozliwosé
realizowania powtarzalnych istotnych przychoddéw ze sprzedazy przez Spoétke jest na tym etapie jej rozwoju odroczona
W czasie, a z drugiej realizowane przez nig wdrozenie technologii do komercjalizacji wigze sie z koniecznoscig ponoszenia
kosztéw operacyjnych. W efekcie dziatalnos$¢ Spotki na tym etapie rozwoju wymaga finansowania zewnetrznego.

Po pierwsze istnieje ryzyko, ze Srodki finansowe, ktére posiada i ktére pozyska w przysztosci Spotka, nie bedg
wystarczajgce na petne przeprowadzenie dziatan majgcych na celu przygotowanie produktéw do sprzedazy
i rozpoczecie ich komercjalizacji co moze doprowadzi¢ do opdznien w pracach rozwojowych, co moze mie¢ negatywny
wptyw na przyszte wyniki finansowe.

XTPL S.A.
Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci za pierwsze potrocze 2021 roku
Strona nr 40



®
XTPLS.A. 1
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com shaping global nanofuture

Po drugie istnieje ryzyko, ze Spdtka w ogdle nie pozyska finansowania co oznaczac¢ bedzie brak zdolnosci operacyjne;.

Na Date Raportu Spétka korzysta z finansowania w postaci srodkow pozyskanych m.in. z poprzednich emisji akcji
i obligacji zamiennych.

2.14.2.14 Ryzyko nieotrzymania dotacji i grantéw

Dotacje i granty stanowig drugie zrédto (po emisjach akcji) finansowania badan i rozwoju Spotki. Istnieje ryzyko
nieuzyskania dotacji i grantow w odpowiedniej wysokosci co moze opdzni¢ prace badawczo-rozwojowe.

Niezaleznie, w przesztosci Spdtka zawarta umowg o dotacje z NCBIR, zgodnie z ktérg NCBiR upowazniony do
wypowiedzenia umowy w enumeratywnie wymienionych w umowie przypadkach, tj. m.in. w sytuacji gdy: (i) Emitent
odmawia przeprowadzenia kontroli lub jg utrudnia; (ii) Emitent dokonat zmian prawno-organizacyjnych zagrazajgcych
realizacji umowy lub nie poinformowat NCBR o zamiarze dokonania takich zmian; (iii) NCBR stwierdzi braki
w przedtozonej dokumentacji oddziatywania projektu na $rodowisko i nie zostang one w wyznaczonym terminie
skorygowane lub uzupetnione; (iv) beneficjent nie wywiazuje sie z obowigzkow informacyjnych w trakcie realizacji
projektu i w jego okresie trwatosci; (v) wystgpig nieprawidtowosci w realizacji projektu, wskazane wprost w umowie.
W zwigzku z tym wystepuje ryzyko wystapienia zgdania przez NCBiR zwrotu catosci lub czesci udzielonej Spétce dotacji co
moze mie¢ wptyw na sytuacje finansowg Spotki.

2.14.2.15 Ryzyko zwigzane z wdrozeniem wiasnych technologii przez potencjalnych klientéw Spétki

Model biznesowy ma docelowo polega¢ na komercjalizacji przez Spotke opracowanej technologii ultraprecyzyjnego
drukowania szerokiej gamy nanomateriatéw. Proces ten odbywat sie bedzie za posrednictwem udzielania licencji na
korzystanie z technologii lub poprzez sprzedaz opracowywanych przez Spotke produktow - gtowicy oraz nanotuszu.

Istotng grupe potencjalnych odbiorcow technologii opracowanej przez Spétki stanowig globalni producenci
komponentow do elektroniki (np. wyswietlaczy). Istnieje ryzyko, ze podmioty te, posiadajace znaczace zasoby techniczno-
organizacyjne, mogg opracowac wiasne rozwigzania w zakresie nanodruku, w zwigzku z czym produkt oferowany przez
Spotke nie znajdzie sie w kregu zainteresowania tych podmiotéw.

2.14.2.16 Ryzyko wystgpienia zdarzen losowych

Spotka jest eksponowana na ryzyko wystgpienia zdarzen nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych,
zarowno w obrebie wewnetrznym, jak i zewnetrznym), katastrofy, w tym naturalne, dziatania wojenne i inne. Mogg one
skutkowad zmniejszeniem efektywnosci dziatalnosci Spotki albo jej catkowitym wstrzymaniem. W takiej sytuacji Spotka
moze zostac¢ narazona na poniesienie nieprzewidzianych kosztéw.

2.14.2.17 Ryzyko czynnika ludzkiego

W dziatalnos¢ produkcyjng Spotki zaangazowane sg osoby zatrudnione na podstawie umow o prace oraz innych uméw
cywilnoprawnych. Czynnosci dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogg prowadzi¢c do powstania btedéw
spowodowanych nienalezytym wykonywaniem przez nich ich obowigzkdéw. Takie dziatania mogg miec¢ charakter dziatan
zamierzonych badz nieumysinych i mogg one doprowadzi¢ do zaktdcen i opdznienia w procesie komercjalizacji.
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2.14.2.18 Ryzyko zwigzane z awarig sprzetu wykorzystywanego w dziatalnosci Spétki

Dziatalnos¢ Spotki opiera sie w szczegdlnosci na prawidtowo dziatajgcym specjalistycznym sprzecie. Istnieje ryzyko, iz
w przypadku powaznej awarii sprzetu, ktéra bedzie niemozliwa do natychmiastowego usuniecia, Spdtka moze zostac
zmuszona do czasowego wstrzymania czesci lub catosci swojej dziatalnosci, az do czasu usuniecia awarii. Awaria sprzetu
moze doprowadzi¢ takze do utraty danych stanowigcych element pracy nad produktem Spotki. Przerwa w dziatalnosci lub
utrata danych kluczowych dla danego projektu moze spowodowac niemoznos¢ wykonania zobowigzan wynikajgcych
z aktualnych umodw, a nawet utrate posiadanych kontraktéw, co moze niekorzystnie wptyngé na wyniki finansowe Spotki.

2.14.2.19 Ryzyko zwigzane z niewystarczajgcg ochrong ubezpieczeniowg

Spotka zawiera w toku dziatalnosci umowy ubezpieczen. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w dziatalnosci Spotki ziszczg sie
ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczajgcym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub wystgpig zdarzenia
nieprzewidziane nieobjete w zadnym zakresie ochrong ubezpieczeniowa. Takie zdarzenia mogg mie¢ negatywny wptyw
na wynik z dziatalnosci Spofki.

2.14.2.20 Ryzyko zwigzane z postepowaniami sgdowymi i administracyjnymi

Wedtug dostepnych informacji, wobec Spotki nie toczy sie zadne postepowanie sgdowe ani administracyjne, majgce
istotny wptyw na jej dziatalnos¢. Jednak przyszta dziatalnos¢ Spétki w branzy sprzedazy bedzie rodzi¢ potencjalne ryzyko
zwigzane z ewentualnymi roszczeniami klientow w odniesieniu do sprzedawanych produktéw. Spdétka zawiera takze
umowy handlowe z zewnetrznymi podmiotami, na podstawie ktorych obie strony zobowigzane sg do okreslonych
Swiadczen. Istnieje w zwigzku z tym ryzyko powstania sporow i roszczen na tle umoéw handlowych. Powstate spory lub
roszczenia moga w negatywny sposéb wptyngé na renome Spétki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

2.14.2.21 Ryzyko zwigzane z transakcjami z podmiotami powigzanymi

Spotka zawiera transakcje z podmiotami powigzanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania przez organy
podatkowe metod okreslania przez Spotke warunkdw rynkowych dla transakcji z podmiotami powigzanymi istnieje ryzyko
wystgpienia negatywnych dla Spotki konsekwencji podatkowych, co moze miec istotny negatywny wptyw na dziatalnos¢,
sytuacje finansowg i wyniki dziatalnosci Spotki.

2.14.2.22 Ryzyko praw wtasnosci intelektualnej i patentéw aplikacyjnych
Technologia Spotki moze stanowicé baze dla innych podmiotéw do rozwoju pochodnych lub powigzanych technologii.
Istnieje ryzyko, ze takie podmioty zdecydujg sie ztozy¢ patenty aplikacyjne bazujgce na technologii Spotki, w efekcie czego,
do komercyjnego wdrozenia danej technologii konieczne bedzie wspodtdziatanie Spotki, jako posiadacza patentu
bazowego, z podmiotem trzecim, jako posiadaczem patentu aplikacyjnego.

2.14.2.23 Ryzyko zwigzane z umowami komercjalizacyjnymi

Spotka, ze wzgledu na specyfike swojej dziatalnosci, moze stosowac rézne typy umow komercjalizacyjnych (umowy
licencyjne, umowy typu JDA, umowy sprzedazy produktéw, umowy typu joint-venture).
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Nie mozna jednak wykluczy¢ ryzyka rynkowego polegajgcego na nie znalezieniu partnera zainteresowanego zakupem lub
komercjalizacja. Na ryzyko rynkowe wptywajg rowniez zmieniajace sie strategie potencjalnych klientéw, zmiany
wynikajgce ze zmian w rynkowych trendach, a takze brak mozliwosci dotarcia do oséb decyzyjnych. Ponadto nalezy
rowniez wzigé pod uwage ryzyko niedotrzymania warunkdw umowy przez drugg strone lub ryzyko niezrealizowania jej
zapiséw przez Emitenta w zwigzku ze zmaterializowaniem sie ktérego$ z ryzyk opisanych powyzej. Wystgpienie
jakiejkolwiek z tych okolicznosci moze negatywnie wptyng¢ na dziatalnos¢ Emitenta, jego wyniki finansowe lub

perspektywy rozwoju.
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3 Akcjonariat

3.1 Znaczne pakiety akcji

Struktura akcjonariatu na Dzien Bilansowy byta nastepujgca (akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% ogdlnej liczby
gtoséw na Walnym Zgromadzeniu):

L.p. Akcjonariusz Llcz.b @ .. | % wszystkich akcji | Liczba gtoséw % W%ZyStkICh
posiadanych akcji gtosow
1. Filip Granek 316 998 15,62% 316 998 15,62%
2. Deutsche Balaton Group 238 577 11,76% 238 577 11,76%
3. Sebastian Mtodzinski 233 657 11,51% 233 657 11,51%
4. ACATIS Investment 195 663 9,64% 195 663 9,64%
5. Pankiewicz Venture 161172 7,94% 161172 7,94%
6. TFI Rockbridge 101 584 5,01% 101584 5,01%
7. Pozostali 781571 38,52% 781571 38,52%
RAZEM 2029 222 100,0% 2029 222 100,0%

Struktura akcjonariatu na Date Raportu byfa nastepujgca (akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% ogodlnej liczby gtoséw
na Walnym Zgromadzeniu):

L.p. Akcjonariusz LICZ.b a .. | % wszystkich akcji | Liczba gtoséw % W%ZVStkICh
posiadanych akgji gtosow
1. Filip Granek 316998 15,62% 316998 15,62%
2. Deutsche Balaton Group 238 577 11,76% 238 577 11,76%
3. Sebastian Mtodzinski 233657 11,51% 233657 11,51%
4, ACATIS Investment 195 663 9,64% 195 663 9,64%
5. Pankiewicz Venture 161172 7,94% 161172 7,94%
6. Pozostali 883 155 43,52% 883 155 43,52%
RAZEM 2029 222 100,0% 2029 222 100,0%
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3.2 Spadek ponizej progu 5% ogdlnej liczby gtoséw w Spotce

W dniu 7 lipca 2021 Spdétka otrzymata od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba
w Warszawie, dziatajgcej w imieniu i na rzecz zarzadzanych przez nig funduszy inwestycyjnych w trybie okreslonym
w art. 69 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spdétkach publicznych,
zawiadomienie o zmniejszeniu udziatu przez Fundusze w ogdlnej liczbie gtoséw na walnym zgromadzeniu spétki XTPL S.A.
z siedzibg we Wroctawiu ponizej progu 5%. Z tresci zawiadomienia wynika, iz zmniejszenie stanu posiadania ogolnej liczby
gtoséw w Spotce ponizej progu 5% nastgpito na skutek zawarcia w dniu 2 lipca 2021 r. przez Fundusze transakcji zbycia
4 705 (stownie: czterech tysiecy siedmiuset pieciu) akcji Spotki na rynku regulowanym prowadzonym przez Gietde
Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A. Transakcja zostata rozliczona w dniu 6 lipca 2021 r. Przed Transakcjg Fundusze
posiadaty tacznie 101 584 (stownie: sto jeden tysiecy piec¢set osiemdziesiat cztery) akcji Spotki, ktére stanowity 5,006%
kapitatu zaktadowego Spotki oraz uprawniaty do 101 584 (stownie: stu jeden tysiecy pieciuset osiemdziesieciu czterech)
gtoséw na Walnych Zgromadzeniach Spétki oraz reprezentowaty 5,006% ogdlnej liczby gtoséw w Spétce. Po zawarciu oraz
rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadajg 96 879 (stownie: dziewiecdziesigt sze$¢ tysiecy osiemset siedemdziesiat
dziewie¢) akcji Spotki, ktore stanowig 4, 774% kapitatu zaktadowego Spotki oraz uprawniajag do 96 879 (stownie:
dziewieddziesieciu szeSciu tysiecy o$miuset siedemdziesieciu dziewieciu) gtoséw na Walnych Zgromadzeniach Spétki oraz
reprezentujg 4,774% ogdlnej liczby gtosow w Spotce.

3.3  Akcje w posiadaniu 0sdb zarzadzajacych i nadzorujacych

Osoby zarzadzajgce i nadzorujace na posiadaty akcje Spotki zgodnie z tabelg ponizej:

L.p. Imie i nazwisko Stanowisko Stan posiadania Stan posiadania
na Dzien na Date Raportu
Bilansowy
1. Dr Filip Granek Prezes Zarzadu 316998 316 998
Jacek Olszanski Cztonek Zarzadu 1250 1250
3. Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczacy Rady -
Nadzorczej
4. Dr Bartosz Wojciechowski Wiceprzewodniczacy Rady 800 800
Nadzorczej
5. Andrzej Domanski Wiceprzewodniczacy Rady -
Nadzorczej
Prof. dr hab. Herbert Wirth Cztonek Rady Nadzorczej -
Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej -
Beata Turlejska-Zdunczyk Cztonek Rady Nadzorczej -
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4  Oswiadczenia Zarzadu

Zarzad XTPL S.A. os$wiadcza, ze wedle jego najlepszej wiedzy $rédroczne skrocone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe i dane poréwnywalne zostaty sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami rachunkowosci oraz ze
odzwierciedlajg w sposdb prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majatkowa i finansowg grupy kapitatowej XTPL S.A. oraz jej
wynik finansowy. Ponadto Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze potroczne sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A. i grupy
kapitatowej XTPL S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiggnie¢ oraz sytuacji XTPL S.A. i grupy kapitatowej Emitenta,
w tym opis podstawowych zagrozen i ryzyka.

Podpisy wszystkich Cztonkdw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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5 Oswiadczenie Zarzadu dotyczgce podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych

Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, dokonujacy przegladu
sréddrocznego skréconego sprawozdania finansowego, zostat wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz
biegli rewidenci, dokonujacy tego przegladu, spetniali warunki do wydania bezstronnego i niezaleznego raportu
z przegladu $rédrocznego skrdoconego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami
zawodowymi.

Podpisy wszystkich Cztonkdw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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6 Stanowisko Zarzgdu

Nie dotyczy. Audytor nie wyrazit wniosku z zastrzezeniami, wniosku negatywnego oraz nie odmaéwit wyrazenia wniosku
o srodrocznym skréconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
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7 Zatwierdzenie do publikacji

Raport potroczny za 1. pdtrocze 2021 roku zakonczone 30 czerwca 2021 roku zostat zatwierdzony do publikacji przez
Zarzad Jednostki Dominujgcej w dniu 28 wrzesnia 2021 roku.

Podpisy wszystkich Cztonkdw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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